@ MICROCHIP

Product Change Notification / MFOL-30JOPB607

Date:

01-Dec-2023

Product Category:

HI-Rel Discrete Protection, HI-Rel Discrete Voltage and Current Regulation
PCN Type:
Manufacturing Change

Notification Subject:

CCB 6483 Final Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADXX,
MPLADxx, MXLPLADxx, and MXPLADxx device families available in PLAD package.

Affected CPNs:

MFOL-30JOPB607_Affected CPN 12012023.pdf
MFOL-30J0PB607_Affected CPN_12012023.csv
Notification Text:

PCN Status:Final Notification

PCN Type:Manufacturing Change

Microchip Parts Affected:Please open one of the files found in the Affected CPNs section.
Note: For your convenience Microchip includes identical files in two formats (.pdf and .xIs)

Description of Change:Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADXX,
MPLADxx, MXLPLADxx, and MXPLADxx device families available in PLAD package.

Pre and Post Change Summary:
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https://www.microchip.com/mymicrochipapi/api/pcn/DownloadPcnDocument?pcnId=20485&affectedcpns=pdf
https://www.microchip.com/mymicrochipapi/api/pcn/DownloadPcnDocument?pcnId=20485&affectedcpns=xls

Pre Change Post Change
. PYNMAX
. BestBright
BestBright . Technology CO.,
Fabrication Site | Electronics Co. Ltd Electronics Co. LTD (aka PANJIT RECTRON LTD
Ltd . (RECT)
(BEBR) (BEBR) Semiconductor)
(PYNM)
Heat Sink Base CuMo NiAg & CuMo NiAg & CuMo NiAg & CuMo
Material See illustration attached.

Impacts to Data Sheet:None

Change Impact:None

Reason for Change:To improve manufacturability and on-time delivery performances by qualifying
PYNM and RECT as an additional fabrication site and implementation of NiAg as an additional heat sink
base material.

Change Implementation Status:In Progress

Estimated First Ship Date:December 09, 2023 (2349)

Note: Please be advised that after the estimated first ship date customers may receive pre and post
change parts.

Time Table Summary:

November 2023 December 2023

Workweek j ;1 g 47|48 |49|5051 |52

Qual Report
Availability
Final PCN Issue
Date
Estimated
Implementation X
Date
Method to Identify Change:Traceability code

Qualification Report:Please open the attachments included with this PCN labeled as PCN_# Qual_Report.
Revision History:December 01, 2023: Issued final notification.

The change described in this PCN does not alter Microchip’s current regulatory compliance regarding the




material content of the applicable products.

Attachments:

PCN_MFOL-30JOPB607_Pre and Post Change Summary.pdf
PCN_MFOL-30JOPB607_Qual Report.pdf

Please contact your local Microchip sales office with questions or concerns regarding this notification.
Terms and Conditions:

If you wish to receive Microchip PCNs via email please register for our PCN email service at our PCN
home page select register then fill in the required fields. You will find instructions about registering for
Microchips PCN email service in the PCN FAQ section.

If you wish to change your PCN profile, including opt out, please go to the PCN home page select login
and sign into your myMicrochip account. Select a profile option from the left navigation bar and make

the applicable selections.



https://www.microchip.com/mymicrochipapi/api/pcn/DownloadPcnDocument?pcnId=20485&filename=PCN_MFOL-30JOPB607_Pre and Post Change Summary.pdf
https://www.microchip.com/mymicrochipapi/api/pcn/DownloadPcnDocument?pcnId=20485&filename=PCN_MFOL-30JOPB607_Qual Report.pdf
http://www.microchip.com/distributors/SalesHome.aspx
http://www.microchip.com/pcn
http://www.microchip.com/pcn
http://www.microchip.com/pcn/faqs
http://www.microchip.com/pcn

MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

Affected Catalog Part Numbers (CPN)

MPLAD18KP33A/TR
MPLAD18KP36CA
MPLAD18KP40AE3
MPLAD18KP40CAE3
MPLAD18KP45CAE3
MPLAD18KP48A/TR
MPLAD18KP48CA
MPLAD18KP51CA/TR
MPLAD18KP51CAE3
MPLAD18KP54CAE3
MPLAD18KPS8A
MPLAD18KP58CA/TR
MPLAD18KP58CAE3/TR
MPLAD18KP60CA/TR
MPLAD18KP64AE3
MPLAD18KP64CA
MPLAD18KP64CAE3
MPLAD18KP7.5CA
MPLAD18KP70AE3/TR
MPLAD18KP70CA
MPLAD18KP70CAE3
MPLAD18KP75A/TR
MPLAD18KP75CA/TR
MPLAD18KP78AE3
MPLAD18KP78CA
MPLAD18KP8.0A
MPLAD18KP8.0CAES3
MPLAD18KP8.5CA
MPLAD18KP85CA/TR
MPLAD18KP85CAE3
MPLAD18KP85CAE3/TR
MPLAD18KP9.0CA
MPLAD18KP9.0CAE3/TR
MPLAD18KP90AE3
MPLAD30KP110A
MPLAD30KP110CA/TR
MPLAD30KP120AE3
MPLAD30KP120AE3/TR
MPLAD30KP120CA/TR
MPLAD30KP120CAE3
MPLAD30KP130A/TR
MPLAD30KP130CA
MPLAD30KP14A/TR
MPLAD30KP14CA
MPLAD30KP14CAE3
MPLAD30KP15AE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIPCAD3URPISCAEI TR
MPLAD30KP160CA/TR
MPLAD30KP160CAE3
MPLAD30KP160CAE3/TR
MPLAD30KP16AE3
MPLAD30KP170A
MPLAD30KP170AE3
MPLAD30KP170AE3/TR
MPLAD30KP17AE3
MPLAD30KP17CAE3
MPLAD30KP180CA
MPLAD30KP18AE3
MPLAD30KP18CAE3
MPLAD30KP18CAE3/TR
MPLAD30KP200CAE3
MPLAD30KP20CA
MPLAD30KP20CA/TR
MPLAD30KP22A
MPLAD30KP22A/TR
MPLAD30KP22AE3/TR
MPLAD30KP24A/TR
MPLAD30KP24CAE3
MPLAD30KP260A
MPLAD30KP260AE3
MPLAD30KP260AE3/TR
MPLAD30KP26A
MPLAD30KP26AE3/TR
MPLAD30KP280A
MPLAD30KP280A/TR
MPLAD30KP280AE3/TR
MPLAD30KP280CA
MPLAD30KP28CA
MPLAD30KP28CAE3
MPLAD30KP300A
MPLAD30KP30A
MPLAD30KP30A/TR
MPLAD30KP30AE3/TR
MPLAD30KP30CA/TR
MPLAD30KP30CAE3
MPLAD30KP33AE3
MPLAD30KP33CA/TR
MPLAD30KP36A/TR
MPLAD30KP36AE3/TR
MPLAD30KP36CA/TR
MPLAD30KP400A
MPLAD30KP400CA
MPLAD30KP400CAE3
MPLAD30KP40A/TR
MPLAD30KP40AE3/TR

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIPCAD3URPAUCAT TR
MPLAD30KP40CAE3/TR
MPLAD30KP43AE3
MPLAD30KP45CA
MPLAD30KP48A
MPLAD30KP48AE3/TR
MPLAD30KP48CAE3
MPLAD30KP48CAE3/TR
MPLAD30KP51CA/TR
MPLAD30KP51CAE3
MPLAD30KP51CAE3/TR
MPLAD30KP54CA
MPLAD30KP58A
MPLAD30KP58CAE3/TR
MPLAD30KP64AE3
MPLAD30KP70AE3/TR
MPLAD30KP75AE3/TR
MPLAD30KP78A
MPLAD30KP78A/TR
MPLAD30KP78AE3/TR
MPLAD30KP78CA/TR
MPLAD30KP78CAE3
MPLAD30KP85CA
MPLAD30KPS5CAE3/TR
MPLAD36KP100CA
MPLAD36KP130AE3
MPLAD36KP130CA
MPLAD36KP14A/TR
MPLAD36KP14AE3/TR
MPLAD36KP150A/TR
MPLAD36KP150AE3
MPLAD36KP15A/TR
MPLAD36KP15AE3/TR
MPLAD36KP170AE3
MPLAD36KP180A
MPLAD36KP180A/TR
MPLAD36KP180AE3
MPLAD36KP180CA
MPLAD36KP18AE3
MPLAD36KP18CAE3/TR
MPLAD36KP200A
MAPLAD30KP58CA
MAPLAD30KPGOCAES
MAPLAD30KPG4AE3
MAPLAD36KP100CA
MAPLAD36KP16A
MAPLAD36KP20AE3
MAPLAD36KP24CA/TR
MAPLAD36KP260AE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIAPCAD30K P3UAES
MAPLAD36KP33A
MAPLAD36KP33CA
MAPLAD36KP36A
MAPLAD36KP36CAE3
MAPLAD36KP48CAE3
MAPLAD36KPGOCA
MAPLAD36KP70AE3
MPLAD130KP275CA
MPLAD130KP275CVE3/TR
MPLAD15KP100CAE3
MPLAD15KP10A
MPLAD15KP130A/TR
MPLAD15KP170A
MPLAD15KP17CA/TR
MPLAD15KP200A
MPLAD15KP24AE3
MPLAD15KP28A
MPLAD15KP30A
MPLAD15KP33A
MPLAD15KP33CA/TR
MPLAD15KP43AE3
MPLAD15KP45CAE3/TR
MPLAD15KP48CA/TR
MPLAD15KP75CA/TR
MPLAD15KP78AE3
MPLAD18KP11AE3/TR
MPLAD18KP160CAE3/TR
MPLAD18KP18A
MPLAD18KP200A
MPLAD18KP200AE3
MPLAD18KP33AE3
MPLAD18KP33CAE3
MPLAD18KP36AE3/TR
MPLAD18KP45CA
MPLAD18KP48CAE3
MPLAD18KP8.5AES3
MPLAD18KP85A
MPLAD18KP0A/TR
MPLAD30KP150AE3
MPLAD30KP150CA
MPLAD30KP150CAE3
MPLAD30KP15A
MPLAD30KP15CA
MPLAD30KP160AE3
MPLAD30KP170CAE3
MPLAD30KP17CA/TR
MPLAD30KP180CAE3/TR
MPLAD30KP200A

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIPCAD3URKPZOA
MPLAD30KP22CAE3
MPLAD30KP26CA/TR
MPLAD30KP300CAE3
MPLAD30KP400CA/TR
MPLAD30KP48CA
MPLAD30KP70AE3
MPLAD30KP75A
MPLAD30KP75AE3
MPLAD30KP85AE3
MPLAD36KP130AE3/TR
MPLAD36KP170CAE3
MPLAD36KP30CA/TR
MPLAD36KP33CA
MPLAD36KP40A/TR
MPLAD36KP40CA/TR
MPLAD36KP43AE3/TR
MPLAD36KP45CAE3/TR
MPLAD36KP54A
MPLAD36KP78AE3
MXLPLAD15KP150CAE3
MXLPLAD15KP17AE3
MXLPLAD15KP17AE3/TR
MXLPLAD15KP180CA
MXLPLAD15KP18A
MXLPLAD15KP22CA
MXLPLADI15KP24AE3
MXLPLAD15KP40A
MXLPLADI15KP45AE3
MXLPLAD15KP51A
MXLPLAD15KP58CA
MXLPLAD15KP9.0CA
MXLPLAD18KP100AES3
MXLPLAD18KP120CAE3
MXLPLAD18KP130AES3
MXLPLAD18KP14CAE3
MXLPLAD18KP15CAE3/TR
MXLPLAD18KP160A
MXLPLAD18KP160AES3
MXLPLAD18KP16CA
MXLPLAD18KP18AE3
MXLPLAD18KP20CA
MXLPLAD18KP26A
MXLPLAD18KP30CA
MXLPLAD18KP33A
MXLPLAD18KP51AE3
MXLPLAD18KPS8.0A
MXLPLAD18KP8.0CAE3
MXLPLAD18KP8.5CA

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VMIXCPCADIBKPBoA
MXLPLAD18KP9.0CA
MXLPLAD30KP150A
MXLPLAD30KP160CA
MXLPLAD30KP17AE3
MXLPLAD30KP220CA
MXLPLAD30KP22AE3
MXLPLAD30KP22CA
MXLPLAD30KP280A
MXLPLAD30KP48CA
MXLPLAD36KP130A
MXLPLAD36KP14CAE3/TR
MXLPLAD36KP15A
MXLPLAD36KP160CAE3
MXLPLAD36KP170AE3
MXLPLAD36KP24CA
MXLPLAD36KP350CAE3
MXLPLAD36KP40AE3
MXLPLAD36KP43CA
MXLPLAD36KPS4AE3
MXLPLAD36KP58AE3
MXLPLAD36KP58CA
MXLPLAD36KP70A
MXLPLAD36KP78CAE3
MXLPLAD36KPO0AE3
MXPLAD15KP100AE3
MXPLAD15KP10A
MXPLAD15KP11AE3
MXPLAD15KP13AE3
MXPLAD15KP15AE3
MXPLAD15KP15CAE3
MXPLAD15KP16CA
MXPLAD15KP170CA
MXPLADI15KP17CA
MXPLAD15KP180AE3
MXPLAD15KP18CA
MXPLAD15K P40A
MXPLAD15KP58CAE3
MXPLAD15KP8.0A
MXPLAD15KP9.0CA
MXPLAD18KP11AE3
MXPLAD18KP13A
MXPLAD18KP170CA
MXPLAD18KP170CAE3
MXPLAD18KP17CAE3
MXPLAD18KP20AE3
MXPLAD18KP30CA
MXPLAD18KP30CAE3
MXPLAD18KP33CA

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIXPCAD IBKP30A
MXPLAD18KP43A
MXPLAD18KP8.0AE3
MXPLAD18KP85A
MXPLAD18KP85CAE3
MXPLAD30KP100CA
MXPLAD30KP130A/TR
MXPLAD30KP15A
MXPLAD30KP20A
MXPLAD30KP22CAE3
MXPLAD30KP51CAES3
MXPLAD30KP75AE3
MXPLAD30KP78CAE3
MXPLAD36KP16CA
MXPLAD36K P180A
MXPLAD36KP180CAE3
MXPLAD36K P200A
MXPLAD36KP26CA
MXPLAD36KP33A/TR
MXPLAD36KP40CA
MXPLAD36KPI0CAE3
MPLAD36KP20CA/TR
MPLAD36KP22A/TR
MPLAD36KP24A
MPLAD36KP24A/TR
MPLAD36KP24AE3/TR
MPLAD36KP24CA/TR
MPLAD36KP260A/TR
MPLAD36KP260AE3/TR
MPLAD36KP260CAE3/TR
MPLAD36KP26A/TR
MPLAD36KP26AE3/TR
MPLAD36KP26CA/TR
MPLAD36KP26CAE3
MPLAD36KP28A
MPLAD36KP300A
MPLAD36KP30A
MPLAD36KP30A/TR
MPLAD36KP33A
MPLAD36KP33CA/TR
MPLAD36KP350CAE3/TR
MPLAD36KP36A
MPLAD36KP36AE3
MPLAD36KP36AE3/TR
MPLAD36KP36CA
MPLAD36KP36CA/TR
MPLAD36KP36CAE3
MPLAD36KP36CAE3/TR
MPLAD36KP400CA

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIPCAD30K PAUUCAES
MXPLAD36KP40AE3
MXPLAD36K P43A
MXPLAD36K P48A
MXPLAD36KP48CAE3
MXPLAD36KP51CA
MXPLAD36KP51CAES3
MXPLAD36KP54A
MXPLAD36KP54CA
MXPLAD36KP54CAE3
MXPLAD36KP58A
MXPLAD36KP58CAE3
MXPLAD36KPGOAES3
MXPLAD36KP64CA
MXPLAD36KP64CAE3
MXPLAD36KP70A
MXPLAD36KP70AE3
MXPLAD36KP78A
MXPLAD36KP78AE3
MXPLAD36KP85A
MXPLAD36KPI0CA
LZ7182
LZ7266-MXLPLAD15KP17AE3
LZ7365/TR

LZ7399
MAPLAD15KP100CAE3
MAPLAD15KP10CAE3
MAPLAD15KP120CAE3
MAPLAD15KP150CA
MAPLAD15KP15A
MAPLAD15KP160CAE3
MAPLAD15KP16AE3
MAPLADI15KP17A/TR
MAPLADI15KP28CA
MAPLAD15KP33AE3/TR
MAPLAD15KP36A
MAPLAD15KP36CAE3
MAPLAD15KP43A
MAPLAD15KPG64CA
MAPLAD15KP75CA
MAPLAD15KP8.0CA
MAPLAD15KP8.5AE3
MAPLAD18KP13CAE3
MAPLAD18KP14CA
MAPLAD18KP160CAE3
MAPLAD18KP170CAE3
MAPLAD18KP20CA
MAPLAD18KP26A
MAPLAD18KP33AE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIAPCADIBKPABATTR
MAPLAD18KP54AE3
MAPLAD18KP7.5CAE3
MAPLAD18KP8.5AE3
MAPLAD30KP14A
MAPLAD30KP14CA
MAPLAD30KP170CAE3
MAPLAD30KP180CA
MAPLADS30KP200AE3
MAPLAD30KP24A/TR
MAPLAD30KP300AE3
MAPLAD30KP300CAE3
MAPLAD30KP30A
MAPLAD30KP400CAE3
MAPLADS30KP40AE3
MAPLAD30KP40CA
MAPLAD30KP43CA
MAPLAD30KP45AE3
MAPLAD30KP45CA
MAPLAD30KP45CAE3
MAPLAD30KP48CA
MAPLAD30KP48CAE3
MAPLAD30KP51CA
MAPLAD30KP51CAE3
MAPLAD30K P54A
MAPLAD30KP58A
MAPLAD30KP58AES3
MAPLAD30KP58CAE3
MAPLAD30KPGOAES
MAPLAD30KP70CAE3
MAPLAD30KP75AE3
MAPLAD30KP75CA
MAPLAD30KP78CA
MAPLAD30KP85CA
MAPLADS30KPI0CA
MAPLAD36KP100AE3
MAPLAD36KP100CAE3
MAPLAD36KP110A
MAPLAD36KP110AE3
MAPLAD36KP110CA
MAPLAD36KP110CAE3
MAPLAD36KP120AE3
MAPLADS36KP130CA
MAPLAD36KP14A
MAPLAD36KP170CA
MAPLAD36KP17CA
MAPLAD36KP18A
MAPLAD36KP18AE3
MAPLAD36KP18CAE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIAPCAD30K PZOUCA
MAPLAD36KP20A
MAPLAD36KP20CA
MAPLAD36KP20CAE3
MAPLADSI6K P220A
MAPLAD36KP22CAE3
MAPLAD3I6K P260A
MAPLAD36KP260CAE3
MAPLADSI6K P26A
MAPLAD36KP28CA
MAPLADS36KP300CA
MAPLAD36KP300CAES3
MAPLAD36KP30CA
MAPLAD36KP30CAE3
MAPLAD36KP33CAE3
MAPLAD36KP33CAE3/TR
MAPLAD36KP350AE3
MXLPLAD36KP170CA
MXLPLAD36KP17A
MXLPLAD36KP17AE3
MXLPLAD36KP180A
MXLPLAD36KP180CA
MXLPLAD36KP18AE3
MXLPLAD36KP200A
MXLPLAD36KP200AES
MXLPLAD36KP200CA
MXLPLAD36KP20AE3
MXLPLAD36KP20CA
MXLPLAD36KP220AES3
MXLPLAD36KP24A
MXLPLAD36KP24CAE3
MXLPLAD36KP260A
MXLPLAD36KP26CA
MXLPLAD36KP28AE3
MXLPLAD36KP28CAE3
MXLPLAD36KP300A
MXLPLAD36KP300CA
MXLPLAD36KP300CAE3
MXLPLAD36KP30A
MXLPLAD36KP30CAE3
MXLPLAD36KP30CAE3/TR
MXLPLAD36KP33AE3
MXLPLAD36KP33CAE3
MXLPLAD36KP36AE3
MAPLAD30KP350A
MAPLAD30KP350AE3
MAPLADS30KP350CA
MAPLAD30KP350CAE3
MAPLAD30KP36CA

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIAPCAD3UK PAU0A
MAPLAD30KP400CA
MAPLAD30K P40A
MAPLAD30KP40CAE3
MAPLAD30KP43A
MAPLAD30KP43CAE3
MAPLAD30KP51A
MAPLAD30KP54AE3
MAPLAD30KP70AES3
MAPLAD30KP70CA
MAPLAD30KP78A
MAPLAD30KP85AE3
MAPLAD30KP85CAE3
MAPLAD30KP90A
MAPLAD30KPI90AES
MAPLAD36KP100A
MAPLAD36KP120A
MAPLAD36KP130A
MAPLAD36KP130AE3
MAPLAD36KP130CAE3
MAPLAD36KP14CA
MAPLAD36KP14CAE3
MAPLADS36KP150AE3
MAPLAD36KP15A
MAPLAD36KP160AE3
MAPLAD36KP160CA
MAPLAD36KP16AE3
MAPLAD36KP16CA
MAPLAD36KP170A
MAPLAD36KP170AE3
MAPLAD36KP170CAE3
MAPLAD36KP17AE3
MAPLAD36KP180AE3
MAPLAD36KP180CA
MAPLAD36KP180CAE3
MAPLAD36KP200AE3
MAPLADS36KP220CA
MAPLAD3I6K P22A
MAPLADS36KP22AE3
MAPLAD36KP22CA
MAPLADS36KP24AE3
MAPLAD36KP260CA
MAPLADS36KP26AE3
MAPLAD36KP26CA/TR
MAPLAD36KP26CAE3
MAPLAD36KP280A
MAPLADS36KP280CA
MAPLAD36KP280CAE3
MAPLAD36K P28A

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIAPCAD30K PZBAES
MAPLAD36KP30A
MAPLAD36KP33CA/TR
MAPLAD36KP350A
MAPLADS36KP36AE3
MAPLAD36KP36CA
MAPLAD3I6K P400A
MAPLAD36KP400CAES
MAPLADS36KP43AE3
MAPLAD36KP43CA
MAPLAD36KP43CAE3
MAPLADS36KP45A
MAPLADS36KP45AE3
MAPLAD36KP4SCA
MAPLADS36KP48AES3
MAPLAD36KP48CA
MAPLAD36KP51CAES3
MAPLAD36KP58CA
MAPLAD36KPGOAES3
MAPLAD36K P64A
MAPLAD36KP64CAE3
MAPLAD36KP70A
MAPLAD36KP75CA
MAPLAD36KP85A
MAPLADS36KP85AES3
MAPLAD36KP90A
MAPLAD36KPI0AES3
MAPLAD36KPO0CA
MAPLAD36KPI0CAES
MPLAD15KP100A
MPLAD15KP100A/TR
MPLAD15KP100AE3/TR
MPLAD15KP100CA
MPLAD15KP10AE3
MPLAD15KP10CA
MPLAD15KP110A/TR
MPLAD15KP110CAE3
MPLAD15KP11A
MPLAD15KP11CAE3
MPLAD15KP120A
MPLAD15KP120AE3
MPLAD15KP120CA
MPLAD15KP130A
MPLAD15KP130CA
MPLAD15KP13AE3
MPLAD15KP14A
MPLAD15KP14A/TR
MPLAD15KP14CA
MPLAD15KP14CAE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIPCAD ISK PIOUA
MPLAD15KP170AE3
MPLAD15KP17A
MPLAD15KP180A
MPLAD15KP18AE3
MPLAD15KP200AE3/TR
MPLAD15KP200CA/TR
MPLAD15KP200CAE3
MPLAD15KP20CAE3
MPLAD15KP22CAE3
MPLAD15KP24CA
MPLAD15KP26A
MPLAD15KP28AE3
MPLAD15KP30CA/TR
MPLAD15KP33AE3
MPLAD15KP33CA
MPLAD15KP33CAE3
MPLAD15KP36A/TR
MPLAD15KP40CAE3
MPLAD15KP40CAE3/TR
MPLAD15KP43CAE3/TR
MPLAD15KP48CA
MPLAD15KP51AE3
MPLAD15KP51CA/TR
MPLAD15KP51CAE3/TR
MPLAD15KP54AE3
MPLAD15KP54CAE3
MPLAD15KP54CAE3/TR
MPLAD15KP58A
MPLAD15KPS8AE3
MPLAD15KP58CA
MPLAD15KP58CAE3
MPLAD15KP58CAE3/TR
MPLAD15KPGOA
MPLAD15KP60CA/TR
MPLAD15KP64A/TR
MPLAD15KP64AE3
MPLAD15KP7.0AE3
MPLAD15KP7.0AE3/TR
MPLAD15KP7.0CA
MPLAD15KP7.5AES3
MPLAD15KP7.5CA
MPLAD15KP7.5CAE3
MPLAD15KP70A
MPLAD15KP70AE3/TR
MPLAD15KP70CA
MPLAD15KP75AE3
MPLAD15KP75AE3/TR
MPLAD15KP8.0A

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIPCADISKPGoA
MPLAD15KP85CA
MPLAD15KP85CAE3
MPLAD15KP85CAE3/TR
MPLAD15KP9.0AES3
MPLAD18KP10AE3
MPLAD18KP10CA/TR
MPLAD18KP11A/TR
MPLAD18KP11CAE3
MPLAD18KP120A/TR
MPLAD18KP120AE3
MPLAD18KP120CA
MPLAD18KP120CAE3
MPLAD18KP12AE3/TR
MPLAD18KP12CAE3
MPLAD18KP130CA
MPLAD18KP13CA
MPLAD18KP14A/TR
MPLAD18KP15CA
MPLAD18KP15CAE3
MPLAD18KP160A
MPLAD18KP160AE3/TR
MAPLAD18KP170AE3
MAPLAD18KP17A
MAPLAD18KP180CAE3
MAPLAD18KP200A
MAPLAD18KP200AE3
MAPLAD18KP22A
MAPLAD18KP22CAE3
MAPLAD18KP26AE3
MAPLAD18KP26CA
MAPLAD18KP28AE3
MAPLAD18KP30AE3
MAPLAD18KP33CA
MAPLAD18KP33CA/TR
MAPLAD18KP36CA/TR
MAPLAD18KP40CAE3
MAPLAD18KP45A
MAPLAD18KP45CAE3
MAPLAD18KP48A
MAPLAD18KP48CAE3
MAPLAD18KP51CA
MAPLAD18KP54CA
MAPLAD18KP58CAE3
MAPLAD18KPGOA
MAPLAD18KP6OCAE3
MAPLAD18KPG4AE3
MAPLAD18KP7.0CAE3
MAPLAD18KP7.5CA

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIAPCADISKPTUCA
MAPLAD18KP70CAE3
MAPLAD18KP75CAE3
MAPLAD18KP78AE3
MAPLAD18KP8.0CAES3
MAPLAD18KP8.5CAE3
MAPLAD18KP85AES3
MAPLAD18KP85CAE3
MAPLAD18KP9.0AE3
MAPLAD18KP9.0CAE3
MAPLAD18KP90AE3
MAPLAD30KP100A
MAPLADS30KP100CA
MAPLAD30KP100CAE3
MAPLAD30KP110A
MAPLAD30KP110CA
MAPLAD30KP110CAE3
MAPLAD30KP120AE3
MAPLADS30KP120CA
MAPLAD30KP120CAE3
MAPLADS30KP130CA
MAPLAD30KP150A
MAPLADS30KP15AES3
MAPLAD30KP160AE3
MAPLAD30KP170A
MAPLAD30KP170AE3
MAPLAD30KP17CA
MAPLAD30KP180A
MAPLAD30KP180AE3
MAPLAD30KP180CAE3
MXPLAD18KP43CAE3
MXPLAD18KP45AE3
MXPLAD18KP48AE3
MXPLAD18KP48CA
MXPLAD18KP48CAE3
MXPLAD18KP51A
MXPLAD18KP54A
MXPLAD18KP54CAE3
MXPLAD18KP58A
MXPLAD18KPGOCA
MXPLAD18KP7.0AE3
MXPLAD18KP7.5A
MXPLAD18KP7.5AE3
MXPLAD18KP7.5CAE3
MXPLAD18KP75A
MXPLAD18KP75CA
MXPLAD18KP75CAE3
MXPLAD18KP78A
MXPLAD18KP78AE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIXPCAD IBKP8.5CA
MXPLAD18KP8.5CAE3
MXPLAD18KP9.0CA
MXPLAD18KP9.0CAE3
MXPLAD30KP110A
LZ7190

LZ7259
LZ7265-MXLPLAD15KP15CA
LZ7265-MXLPLAD15KP15CAE3
LZ7265-MXLPLAD15KP15CAE3/TR
LZ7418

LZ7463

LZ7478

LZ7516
MAPLAD15KP11AE3
MAPLAD15KP120AE3
MAPLAD15KP120CA
MAPLAD15KP12AE3
MAPLAD15KP12CA
MAPLAD15KP130A
MAPLAD15KP13AE3
MAPLAD15KP13CAE3
MAPLAD15KP14A
MAPLAD15KP160AE3
MAPLAD15KP16CA
MAPLAD15KP16CAE3
MAPLAD15KP170CA
MAPLAD15KP180CAE3
MAPLAD15K P200A
MAPLAD15KP200AE3
MAPLAD15KP20A
MAPLAD15KP20CA
MAPLAD15KP26CAE3
MAPLAD15KP33CA/TR
MAPLAD15KP33CAE3
MAPLAD15KP36AE3
MAPLAD15KP43CA
MAPLAD15KP45AE3
MAPLAD15K P48A
MAPLAD15KP51A
MAPLAD15K P54A
MAPLAD15KP54AE3
MAPLAD15KP54CA
MAPLADI15KP54CAE3
MAPLAD15KP58AE3
MAPLAD15KP58CAE3
MAPLAD15K PGOA
MAPLAD15KPGOAE3
MAPLAD15KPGOCAE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIAPCAD ISKPOZAES
MAPLAD15KP7.0CA
MAPLAD15KP7.5A
MAPLAD15KP7.5CA
MAPLAD15KP7.5CAE3
MAPLAD15KP70CA
MAPLAD15KP70CAE3
MAPLADI15KP78AE3
MAPLAD15KP78CAE3
MAPLAD15KP8.5CA
MAPLAD18KP10AE3
MAPLAD18KP110A
MAPLAD18KP110CAE3
MAPLAD18KP120A
MAPLAD18KP120CA
MAPLAD18KP12CA
MAPLAD18KP12CAE3
MAPLAD18KP130CAE3
MAPLAD18KP13AE3
MAPLAD18KP13CA
MPLAD18KP160CA
MPLAD18KP16A/TR
MPLAD18KP16AE3
MPLAD18KP16CA
MPLAD18KP170A
MPLAD18KP17A
MPLAD18KP17CAE3
MPLAD18KP180CAE3
MPLAD18KP18AE3/TR
MPLAD18KP18CAE3
MPLAD18KP200AE3/TR
MPLAD18KP200CA/TR
MPLAD18KP200CAE3
MPLAD18KP20A
MPLAD18KP20AE3
MPLAD18KP20CA
MPLAD18KP20CA/TR
MPLAD18KP20CAE3
MPLAD18KP22A
MPLAD18KP22AE3
MPLAD18KP22CA
MPLAD18KP22CAE3
MPLAD18KP26CA/TR
MPLAD18KP28A
MPLAD18KP28CA
MPLAD18KP30AE3/TR
MPLAD18KP30CA
MPLAD18KP33A
MPLAD18KP40A

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIPCADIBRKPAUAT TR
MPLAD18KP43AE3
MPLAD18KP43CAE3/TR
MPLAD18KP45A/TR
MPLAD18KP45CA/TR
MPLAD18KP48CA/TR
MPLAD18KP51CAE3/TR
MPLAD18KP54CAE3/TR
MPLAD18KP58AE3
MPLAD18KP58CAE3
MPLAD18KP60AE3
MPLAD18KPGOCA
MPLAD18KP64A
MPLAD18KP64A/TR
MPLAD18KP7.0A
MPLAD18KP7.0A/TR
MPLAD18KP7.0CA
MPLAD18KP7.0CA/TR
MPLAD18KP7.5A
MPLAD18KP7.5AE3
MPLAD18KP70A
MPLAD18KP75AE3/TR
MPLAD18KP78A
MPLAD18KP78AE3/TR
MPLAD18KP78CAE3
MPLAD18KP85A/TR
MPLAD18KP85AE3
MPLAD18KP85CA
MPLAD18KP9.0A
MPLAD18KP90A
MPLAD18KP90CA
MAPLAD30KP18AE3
MAPLAD30KP18CAE3
MAPLAD30KP20AE3
MAPLAD30KP220AE3
MAPLAD30KP220CA
MAPLAD30KP22A
MAPLAD30KP24AE3
MAPLAD30KP24CA/TR
MAPLAD30KP260AE3
MAPLAD30KP260CA
MAPLAD30KP26AE3
MAPLAD30KP26CA
MAPLAD30KP26CA/TR
MAPLAD30KP26CAE3
MAPLAD30KP280A
MAPLAD30KP280CAE3
MAPLAD30KP28AE3
MAPLAD30KP28CA

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIAPCAD3UK P300A
MAPLAD30KP30CAE3
MAPLAD30KP33CA/TR
MAPLAD30KP33CAE3/TR
MAPLAD30KP36A
MAPLAD30KP36AE3
MAPLAD30KP36CAE3
MAPLAD30KP400AE3
MAPLAD30KP43AE3
MAPLAD30KP45A
MAPLAD30K P48A
MAPLAD30KP48AE3
MAPLAD30KP51AES3
MAPLAD30KP54CA
MAPLAD30KP54CAE3
MAPLAD30KPG0A
MAPLAD30KPGOCA
MAPLAD30KP64A
MAPLAD30KPG64CA
MAPLAD30KP64ACAES3
MAPLAD30KP70A
MAPLAD30KP75A
MAPLAD30KP75CAE3
MAPLAD30KP78AE3
MAPLAD30KP78CAE3
MAPLAD30KP85A
MAPLAD30KPI0CAES
MAPLAD36KP120CA
MAPLAD36KP120CAE3
MAPLAD36KP14AE3
MAPLADSI6K P150A
MAPLAD36KP150CA
MAPLAD36KP150CAE3
MAPLAD36KP15AE3
MAPLAD36KP15CA
MAPLAD36KP15CAE3
MAPLAD36K P160A
MAPLAD36KP160CAE3
MAPLAD36KP16CAES3
MAPLAD36KP17A
MAPLAD36KP17CAES3
MAPLAD36KP180A
MAPLAD36KP18CA
MAPLAD36KP200A
MAPLAD36KP200CAE3
MAPLAD36KP220AE3
MAPLAD36KP220CAE3
MAPLAD3I6K P24A
MAPLAD36KP24A/TR

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

WVIAPCAD30K PZACTA
MAPLAD36KP24CAE3
MAPLAD36KP26CA
MAPLAD36KP280AE3
MAPLAD36KP28CAE3
MAPLAD36KP300A
MAPLAD36KP300AE3
MAPLAD36KP33AE3
MAPLAD36K PA00AE3
MAPLAD36KP40CA
MAPLAD36KP40CAES3
MAPLAD3I6K P48A
MAPLADS36KP51AE3
MAPLAD36KP51CA
MAPLAD36KP54CAE3
MAPLAD36KP58A
MAPLAD36KPS8CAES3
MAPLAD36K PG0A
MXLPLAD18KP13A
MXLPLAD18KP14A
MXLPLAD18KP14CA
MXLPLAD18KP15AE3
MXLPLAD18KP15CA/TR
MXLPLAD18KP160CA
MXLPLAD18KP170AES3
MXLPLAD18KP170CA
MXLPLAD18KP17A
MXLPLAD18KP17AE3/TR
MXLPLAD18KP180AES3
MXLPLAD18KP180CAE3
MXLPLAD18KP18A
MXLPLAD18KP18CAE3
MXLPLAD18KP20A
MXLPLAD18KP20CAE3
MXLPLAD18KP22A
MXLPLAD18KP26CA
MXLPLAD18KP28A
MXLPLAD18KP30A
MXLPLAD18KP36CA
MXLPLAD18KP36CAE3
MXLPLAD18KP40CA
MXLPLAD18KP43AE3
MXLPLAD18KP45CAE3
MXLPLAD18KP48AE3
MXLPLAD18KP51A
MXLPLAD18KP54A
MXLPLAD18KP54CA
MXLPLAD18KP54CAE3
MXLPLAD18KP60CA

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VMIXCPCADIBKPOUCAES
MXLPLAD18KP64A
MXLPLAD18KP64CAE3
MXLPLAD18KP7.0A
MXLPLAD18KP7.0CAE3
MXLPLAD18KP7.5A
MXLPLAD18KP7.5AE3
MXLPLAD18KP7.5CAE3
MXLPLAD18KP78A
MXLPLAD18KP8.5AE3
MXLPLAD18KP8.5CAE3
MXLPLAD18KPS85AE3
MXLPLAD18KP85CA
MXLPLAD18KP9.0A
MXLPLAD18KP9.0AE3
MXLPLAD18KP90A
MXLPLAD30KP100AES
MXLPLAD30KP110A
MXLPLAD30KP110AES3
MXLPLAD30KP130CAE3
MXLPLAD30KPI4AE3
MXLPLAD30KP14CAE3
MXLPLAD30KP150CA
MXLPLAD30KP150CAE3
MXLPLAD30KP160A
MXLPLAD30KP16AE3
MXLPLAD30KP17A
MXLPLAD30KP17CA
MXLPLAD30KP17CAE3
MXLPLAD30KP180AE3
MXLPLAD30KP180CA
MXLPLAD30KP18A
MXLPLAD30KP18CAE3
MXLPLAD30KP200CA
MXLPLAD30KP20CA
MXLPLAD30KP220CA/TR
MXLPLAD30KP22CAE3
MXLPLAD30KP260A
MXLPLAD30KP260CAE3
MXLPLAD30KP26A
MXLPLAD30KP280AES3
MXLPLAD30KP280CA
MXLPLAD30KP280CAE3
MXLPLAD30KP28A
MXLPLAD30KP300A
MXLPLAD30KP300CAE3
MXLPLAD30KP30AE3
MXLPLAD30KP30CAE3
MXLPLAD30KP350A

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VMIXCPCADIURP350AES
MXLPLAD30KP36CAE3
MXLPLAD30KP43A
MXLPLAD30KP43CAE3
MXLPLAD30KP45A
MXLPLAD30KPS1AE3
MXLPLAD30KP58AE3
MXLPLAD30KP58CA
MXLPLAD30KP64A
MXLPLAD30KPG64CA
MXLPLAD30KP78A
MXLPLAD30KP78AE3
MXLPLAD30KPS5AE3
MXLPLAD36KP100A
MXLPLAD36KP110AES3
MXLPLAD36KP120A
MXLPLAD36KP120CA
MXLPLAD36KP14A
MXLPLAD36KP14AE3
MXLPLAD36KP150A
MXLPLAD36KP150AES3
MXLPLAD36KP150CAE3
MXLPLAD36KP160AES3
MXLPLAD36KP16CA
MXLPLAD36KP170CAE3
MXLPLAD36KP180CAE3
MXLPLAD36KP18A
MXLPLAD36KP18CA
MXLPLAD36KP200CAE3
MXLPLAD36KP20A
MXLPLAD36KP20CAE3
MXLPLAD36KP220A
MXLPLAD36KP220CA
MXLPLAD36KP22AE3
MXLPLAD36KP22CA
MXLPLAD36KP22CAE3
MXLPLAD36KP24AE3
MXLPLAD36KP260AE3
MXLPLAD36KP260CA
MXLPLAD36KP260CAE3
MXLPLAD36KP26AE3
MXLPLAD36KP26CAE3
MXLPLAD36KP280AES
MXLPLAD36KP280CA
MXLPLAD36KP280CAE3
MXLPLAD36KP30AE3
MXLPLAD36KP33CA
MXLPLAD36KP350A
MXLPLAD36KP350CA

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIXCPCADI0K P30A
MXLPLAD36KP400AE3
MXLPLAD36KP40A
MXLPLAD36KP40CA
MXLPLAD36KP43A
MXLPLAD36KP45AE3
MXLPLAD36KP45CA
MXLPLAD36KP45CAE3
MXLPLAD36KP48BAE3
MXLPLAD36KP48CA
MXLPLAD36KP54CA
MXLPLAD36KP54CAE3
MXLPLAD36KP64CAE3
MXLPLAD36KP70AE3
MXLPLAD36KP70CA
MXLPLAD36KP75A
MXLPLAD36KP75AE3
MXLPLAD36KP75CAE3
MXLPLAD36KP78AE3
MXLPLAD36KP85A
MXLPLAD36KP85CA
MXPLAD130KP275CAE3
MXPLAD15KP10CA
MXPLAD15KP10CAE3
MXPLAD15KP110A
MXPLAD15KP110CA
MXPLAD15KP11CAE3
MXPLAD15KP120CAE3
MXPLAD15KP12AE3/TR
MXPLADI15KP12CA
MXPLAD15KP160A
MXPLAD15KP160CAE3
MXPLAD15KP16AE3
MXPLAD15KP170A
MXPLAD15KP170A/TR
MXPLAD15KP170CAE3
MXPLAD15KP17A
MXPLAD15KP180CA
MXPLAD15KP180CAE3
MXPLAD15KP18AE3
MXPLAD15KP200CA/TR
MXPLAD15KP22AE3
MXPLAD15KP22CAE3
MXPLAD15KP24A
MXPLADI15KP24CA
MXPLAD15KP24CAE3
MXPLAD15KP26A
MXPLADI15KP26CA
MXPLAD15KP28A

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIXPCAD ISKP30A
MXPLAD15KP30AE3
MXPLAD15KP40CA
MXPLAD15KPA0CAE3
MXPLAD15KP43A
MXPLAD15KP43AE3
MXPLADI15KP43CA
MXPLAD15KP43CA/TR
MXPLAD15KP45CA
MXPLAD15K PA5CAE3
MXPLAD15K P48A
MXPLAD15KP48AE3
MXPLAD15KP48CA/TR
MXPLAD15KP51AE3
MXPLAD15KP51CAE3
MXPLAD15KP54CA
MXPLAD15KP54CAE3
MXPLADI15KP58AE3
MXPLAD15KP58CA
MXPLAD15K P60A
MXPLAD15KPGOCA
MXPLAD15KP6OCAE3
MXPLAD15KP64CA
MXPLAD15KP7.0A
MXPLAD15KP7.0CA
MXPLAD15KP7.5AE3
MXPLAD15KP75AE3
MXPLAD15KP75CAE3
MXPLAD15KP78AE3
MXPLAD15KP78CA
MXPLAD15KP8.0AE3
MXPLAD15KP8.5CA
MXPLAD15KP85CA
MXPLAD15KP85CAE3
MXPLAD15KP9.0A
MXPLAD15KP9.0AE3
MXPLAD15KP90AE3
MXPLAD15KPO0CA
MXPLAD18KP10AE3
MXPLAD18KP10CA
MXPLAD18KP10CAE3
MXPLAD18KP110AE3
MXPLAD18KP110CAE3
MXPLAD18KP11A
MXPLAD18KP12AE3
MXPLAD18KP12CA
MXPLAD18KP12CAE3
MXPLAD18KP130CA
MXPLAD18KP13CAE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
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WVIXPCAD IBKPI4CAES
MXPLAD18KP150AE3
MXPLAD18KP15CAE3/TR
MXPLAD18KP160A
MXPLAD18KP16A
MXPLAD18KP16AE3
MXPLAD18KP170A/TR
MXPLAD18KP170AE3
MXPLAD18KP17CA
MXPLAD18KP180CAE3
MXPLAD18KP18CA
MXPLAD18KP18CAE3
MXPLAD18KP22CAE3
MXPLAD18KP24A
MXPLAD18KP24AE3
MXPLAD18KP26AE3
MXPLAD18KP28A
MXPLAD18KP33CA/TR
MXPLAD18KP33CAE3
MXPLAD18KP36AE3
MXPLAD18KP36CAE3
MXPLAD 18K P40A
MXPLAD18KP40AE3
MXPLAD18KP40CA
MXPLAD18KP43AE3
MXPLAD18KP45CAE3
MXPLAD18KP51CA
MXPLAD18KP54AE3
MPLAD15KP85AE3
MPLAD15KP85CA/TR
MPLAD15KP9.0CA
MPLAD15KP9.0CAES3
MPLAD15KP90A
MPLADI15KP90A/TR
MPLAD15KP90AE3/TR
MPLAD15KP90CA
MPLAD15KP90CAE3
MPLAD15KP90CAE3/TR
MPLAD18KP100A
MPLAD18KP100A/TR
MPLAD18KP100AE3/TR
MPLAD18KP100CA
MPLAD18KP100CAE3
MPLAD18KP10CA
MPLAD18KP11A
MPLAD18KP120A
MPLAD18KP12AE3
MPLAD18KP130AE3
MPLAD18KP13A

Date: Thursday, November 30, 2023
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VIPCADIBRKPI3CAES
MPLAD18KP14A
MPLAD18KP14CA
MPLAD18KP14CA/TR
MPLAD18KP14CAE3/TR
MPLAD18KP150A
MPLAD18KP150CA
MPLAD18KP15A
MPLAD18KP170AE3
MPLAD18KP170CA
MPLAD18KP170CAE3
MPLAD18KP17A/TR
MPLAD18KP17AE3
MPLAD18KP180AE3
MPLAD18KP18AE3
MPLAD18KP200A/TR
MPLAD18KP200CA
MPLAD18KP200CAE3/TR
MPLAD18KP20CAE3/TR
MPLAD18KP22CA/TR
MPLAD18KP24AE3
MPLAD18KP24CAE3
MPLAD18KP26A/TR
MPLAD18KP26CAE3
MPLAD18KP28A/TR
MPLAD18KP28AE3
MPLAD18KP30CAE3
MPLAD18KP33CA
MPLAD18KP36A
MPLAD18KP36A/TR
MPLAD18KP36AE3
MPLAD18KP40AE3/TR
MPLAD18KP43A
MPLAD18KP43CA
MPLAD18KP43CA/TR
MPLAD18KP45A
MPLAD18KP48A
MPLAD18KP48AE3
MPLAD18KP51A
MPLAD18KP51CA
MPLAD18KP58A/TR
MPLAD18KPS8CA
MPLAD18KP60CAE3
MPLAD18KP7.0CAE3
MPLAD18KP7.5CAE3
MPLAD18KP70AE3
MPLAD18KP75A
MPLAD18KP75AE3
MPLAD18KP75CA

Date: Thursday, November 30, 2023
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VIPCADIBRPTSCAEI TR
MPLAD18KP78A/TR
MPLAD18KP78CA/TR
MPLAD18KP8.0AES3
MPLAD18KP8.0CA
MPLAD18KP8.5A
MPLAD18KP8.5CAE3
MPLAD18KP85AE3/TR
MPLAD18KP9.0CAE3
MPLAD18KPO0CAE3
MPLAD30KP100A
MPLAD30KP100CAE3
MPLAD30KP110CA
MPLAD30KP130A
MPLAD30KP14A
MPLAD30KP14AE3
MPLAD30KP15A/TR
MPLAD30KP15CAE3
MPLAD30KP16A/TR
MPLAD30KP170CA
MPLAD30KP170CA/TR
MPLAD30KP170CAE3/TR
MPLAD30KP180AE3
MPLAD30KP180CAE3
MPLAD30KP18AE3/TR
MPLAD30KP18CA/TR
MPLAD30KP200CA
MPLAD30KP20AE3
MPLAD30KP20CAE3
MPLAD30KP220CA
MPLAD30KP24AE3
MPLAD30KP24AE3/TR
MPLAD30KP260CA/TR
MPLAD30KP26AE3
MPLAD30KP26CA
MPLAD30KP26CAE3
MPLAD30KP26CAE3/TR
MPLAD30KP280AE3
MPLAD30KP280CAE3
MPLAD30KP28AE3/TR
MPLAD30KP300A/TR
MPLAD30KP30CAE3/TR
MPLAD30KP33A/TR
MPLAD30KP33CAE3
MPLAD30KP350A/TR
MPLAD30KP350AE3/TR
MPLAD30KP36A
MPLAD30KP36AE3
MPLAD30KP36CA
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VIPCAD3UKP30CAES
MPLAD30KP400CAE3/TR
MPLAD30KP40CA
MPLAD30KP43A
MPLAD30KP43A/TR
MPLAD30KP43CA
MPLAD30KP43CA/TR
MPLAD30KP43CAE3/TR
MPLAD30KP45A
MPLAD30KP45AE3
MPLAD30KP45CA/TR
MPLAD30KP45CAE3
MPLAD30KP45CAE3/TR
MPLAD30KP48A/TR
MPLAD30KP48AE3
MPLAD30KP51A
MPLAD30KP51CA
MPLAD30KP54A
MPLAD30KP54AE3/TR
MPLAD30KP54CAE3
MPLAD30KP58AE3
MPLAD30KPGOA
MPLAD30KPE0AE3
MPLAD30KPG6OCAE3
MPLAD30KP64A
MPLAD30KPG64CA
MPLAD30KP64CA/TR
MPLAD30KP64CAE3
MPLAD30KP75A/TR
MPLAD30KP75CA
MPLAD30KP75CAE3
MPLAD30KP78AE3
MPLAD30KPS5AE3/TR
MPLAD30KP90A
MPLAD30KPI0CAE3
MPLAD36KP100AE3
MPLAD36KP100CA/TR
MPLAD36KP100CAE3
MPLAD36KP110A
MPLAD36KP110CA
MPLAD36KP120A
MPLAD36KP120CA
MPLAD36KP130CAE3
MPLAD36KP14CAE3
MPLAD36KP150AE3/TR
MPLAD36KP150CA
MPLAD36KP150CAE3/TR
MPLAD36KP15A
MPLAD36KP15CA

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIPCAD30RPISCATTR
MPLAD36KP160AE3
MPLAD36KP160AE3/TR
MPLAD36KP160CA/TR
MPLAD36KP160CAE3
MPLAD36KP16A
MPLAD36KP16CA
MPLAD36KP170CA
MPLAD36KP17CA/TR
MPLAD36KP18A
MPLAD36KP18CAE3
MPLAD36KP220A
MPLAD36KP220CA
MPLAD36KP220CAE3
MPLAD36KP24AE3
MPLAD36KP24CA
MPLAD36KP260AE3
MPLAD36KP260CA
MPLAD36KP260CA/TR
MPLAD36KP26CA
MPLAD36KP280A
MPLAD36KP280CAE3
MPLAD36KP28AE3
MPLAD36KP28CAE3
MPLAD36KP300CAE3
MPLAD36KP300CAE3/TR
MPLAD36KP30AE3/TR
MPLAD36KP30CAE3
MPLAD36KP33AE3/TR
MPLAD36KP350CA
MPLAD36KP400A
MPLAD36KP40A
MPLAD36KP40AE3
MPLAD36KP40CAE3
MPLAD36KP40CAE3/TR
MPLAD36KP43A/TR
MPLAD36KP43CAE3
MPLAD36KP45CA
MPLAD36KP45CAE3
MPLAD36KP48AE3/TR
MPLAD36KP48CAE3
MPLAD36KP51A
MPLAD36KP51A/TR
MPLAD36KP51AE3/TR
MPLAD36KP51CAE3
MPLAD36KP54CAE3
MPLAD36KP58A
MPLAD36KPS8CA
MPLAD36KP58CAE3/TR

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIPCAD 30K Po4A
MPLAD36KP64CAE3
MPLAD36KP75AE3/TR
MPLAD36KP75CA
MPLAD36KP75CAE3
MPLAD36KP7AE3/TR
MPLAD36KP85A
MPLAD36KPS5AE3/TR
MXLPLAD15KP100CA
MXLPLAD15KP10A
MXLPLAD15KP10CAE3
MXLPLAD15KP110A
MXLPLAD15KP110CA
MXLPLAD15KP110CAE3
MXLPLAD15KP11A
MXLPLAD15KP11AE3
MXLPLAD15KP11CA
MXLPLAD15KP120CAE3
MXLPLAD15KP12CA
MXLPLAD15KP12CAE3
MXLPLAD15KP130AES3
MXLPLAD15KP14A
MXLPLAD15KP14CA
MXLPLAD15KP14CAE3
MXLPLAD15KP150A
MXLPLAD15KP150CA
MXLPLAD15KP15CA/TR
MXLPLAD15KP15CAE3
MXLPLAD15KP15CAE3/TR
MXLPLAD15KP160CA
MXLPLAD15KP160CA/TR
MXLPLAD15KP16CA
MXLPLAD15KP170A
MXLPLAD15KP170AE3
MXLPLAD15KP170CA
MXLPLAD15KP17A
MXLPLAD15KP180AES3
MXLPLAD15KP20A
MXLPLAD15KP20AE3
MXLPLAD15KP20CA
MXLPLAD15KP20CAE3
MXLPLAD15KP22A
MXLPLAD15KP22CAE3
MXLPLAD15KP24CAE3
MXLPLAD15KP28A
MXLPLAD15KP30AE3
MXLPLAD15KP40AE3
MXLPLAD15KP40CAE3
MXLPLAD15KP45A

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VMIXCPCADISKPASCA
MXLPLAD15KP58A
MXLPLAD15KP58CAE3
MXLPLAD15KPG6OCAE3
MXLPLADI15KP64A
MXLPLAD15KP64CAE3
MXLPLAD15KP7.5AE3
MXLPLAD15KP7.5CA
MXLPLAD15KP70AE3
MXLPLAD15KP70CAE3
MXLPLADI15KP75AE3
MXLPLAD15KP75CA
MXLPLAD15KP78AE3
MXLPLAD15KP78CA
MXLPLAD15KP8.0CA
MXLPLAD15KP8.5A
MXLPLAD15KP9.0A
MXLPLAD15KPO0AE3
MXLPLAD15KPO0CA
MXLPLAD18KP100A
MXLPLAD18KP100CA
MXLPLAD18KP10A
MXLPLAD18KP10CA
MXLPLAD18KP12AE3/TR
MXLPLAD18KP130CA
MXLPLAD18KP13AE3
MXLPLAD18KP150CA
MXLPLAD18KP15A
MXLPLAD18KP15CAE3
MXLPLAD18KP16A
MXLPLAD18KP170CAE3
MXLPLAD18KP17AE3
MXLPLAD18KP17CAE3/TR
MXLPLAD18KP180A
MXLPLAD18KP180CA
MXLPLAD18KP200AE3
MXLPLAD18KP200CA
MXLPLAD18KP20AE3
MXLPLAD18KP22CA
MXLPLAD18KP22CAE3
MXLPLAD18KP24A
MXLPLAD18KP24AE3
MXLPLAD18KP24CAE3
MXLPLAD18KP33CA
MXLPLAD18KP36A
MXLPLAD18KP36AE3
MXLPLAD18KP40A
MXLPLAD18KP40AE3
MXLPLAD18KP40CAE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VMIXCPCADIBRPA3A
MAPLAD36KP6OCAES
MAPLAD36KP64AE3
MAPLAD36KP64CA
MAPLAD36KP70CA
MAPLAD36KP70CAE3
MAPLADSI6KP75A
MAPLAD36KP75AE3
MAPLAD36KP75CAES3
MAPLAD36KP78AE3
MAPLAD36KP78CAES3
MAPLAD36KP85CAE3
MPLAD130KP275CV
MPLAD15KP100AE3
MPLAD15KP100CA/TR
MPLAD15KP10A/TR
MPLAD15KP10AE3/TR
MPLAD15KP10CA/TR
MPLAD15KP110A
MPLAD15KP110CA
MPLAD15KP11A/TR
MPLAD15KP11AE3
MPLAD15KP11CA
MPLAD15KP11CAE3/TR
MPLAD15KP12CA
MPLAD15KP130CAE3
MPLAD15KP13A/TR
MPLAD15KP13CA
MPLAD15KP13CAE3
MPLAD15KP14AE3
MPLAD15KP14CA/TR
MPLAD15KP150CA
MPLAD15KP15AE3
MPLAD15KP160AE3/TR
MPLAD15KP160CA
MPLAD15KP16A/TR
MPLAD15KP170CAE3
MPLAD15KP17AE3
MPLAD15KP17CA
MPLAD15KP180CA
MPLAD15KP18A
MPLAD15KP18CA
MPLAD15KP22AE3
MPLAD15KP22CA
MPLAD15KP22CA/TR
MPLAD15KP26CA
MPLAD15KP26CA/TR
MPLAD15KP26CAE3
MPLAD15KP28A/TR

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIPCADISKPZBAEI TR
MPLAD15KP28CA
MPLAD15KP30AE3/TR
MPLAD15KP30CA
MPLAD15KP36A
MPLAD15KP36AE3/TR
MPLAD15KP40A
MPLAD15KP40A/TR
MPLAD15KP40AE3/TR
MPLAD15KP40CA
MPLAD15KP43A
MPLAD15KP43CA/TR
MPLAD15KP43CAE3
MPLAD15KP45A
MPLAD15KP45CA/TR
MPLAD15KP48A
MPLAD15KP48AE3
MPLADI15KP51A
MPLAD15KP54CA
MPLAD15KP58CA/TR
MPLAD15KP60AE3
MPLAD15KPGOCA
MPLAD15KP64A
MPLAD15KP7.0A
MPLAD15KP7.0A/TR
MPLAD15KP7.0CA/TR
MPLAD15KP70AE3
MPLAD15KP75A
MPLAD15KP75A/TR
MPLAD15KP75CAE3
MPLAD15KP78A
MPLAD15KP78A/TR
MPLAD15KP78AE3/TR
MPLAD15KP78CA
MPLAD15KP78CAE3
MPLAD15KP8.0AE3
MPLAD15KP8.5A
MXLPLAD36KP36CA
MXLPLAD36KP400CA
MXLPLAD36KP400CAE3
MXLPLAD36KP40CAE3
MXLPLAD18KP43CAE3
MXLPLAD18KP45A
MXLPLAD18KP51CA
MXLPLAD18KP51CAE3
MXLPLAD18KP54AE3
MXLPLAD18KP58AE3
MXLPLAD18KP58CA
MXLPLAD18KP58CAE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIXCPCADISKPOUA
MXLPLAD18KP64AE3
MXLPLAD18KP7.0AE3
MXLPLAD18KP7.0CA
MXLPLAD18KP70A
MXLPLAD18KP70AE3
MXLPLAD18KP70CA
MXLPLAD18KP70CAE3
MXLPLAD18KP75AE3
MXLPLAD18KP78AE3
MXLPLAD18KP78CA
MXLPLAD18KP8.0CA
MXLPLAD18KP8.5A
MXLPLAD18KPO0AE3
MXLPLAD18KPO0CA
MXLPLAD18KPO0CAE3
MXLPLAD30KP100A
MXLPLAD30KP100CAE3
MXLPLAD30KP120A
MXLPLAD30KP120CA
MXLPLAD30KP130AES3
MXLPLAD30KP14A
MXLPLAD30KP14CAE3/TR
MXLPLAD30KP150AE3
MXLPLAD30KP15A
MXLPLAD30KP15CAE3
MXLPLAD30KP16A
MXLPLAD30KP16CA
MXLPLAD30KP170AES3
MXLPLAD30KP170CA
MXLPLAD30KP170CAE3
MXLPLAD30KP18AE3
MXLPLAD30KP18CA
MXLPLAD30KP200AE3
MXLPLAD30KP200CAE3
MXLPLAD30KP20A
MXLPLAD30KP20AE3
MXLPLAD30KP220A
MXLPLAD30KP220AES3
MXLPLAD30KP220CAE3
MXLPLAD30KP22A
MXLPLAD30KP24A
MXLPLAD30KP24AE3
MXLPLAD30KP24CA
MXLPLAD30KP24CAE3
MXLPLAD30KP260AE3
MXLPLAD30KP260CA
MXLPLAD30KP26AE3
MXLPLAD30KP26CAE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIXCPCADIURP3UA
MXLPLAD30KP33AE3
MXLPLAD30KP33CA
MXLPLAD30KP33CAE3
MXLPLAD30KP350CA
MXLPLAD30KP36A
MXLPLAD30KP400AES
MXLPLAD30KP400CA
MXLPLAD30KP400CAE3
MXLPLAD30KP40A
MXLPLAD30KP40CAE3
MXLPLAD30KP45AE3
MXLPLAD30KP45CAE3
MXLPLAD30KP48A
MXLPLAD30KP48AE3
MXLPLAD30KP51A
MXLPLAD30KP51CA
MXLPLAD30KPS4AE3
MXLPLAD30KP58CAE3
MXLPLAD30KPGOCAE3
MXLPLAD30KP75A
MXLPLAD30KP75AE3
MXLPLAD30KP75CA
MXLPLAD30KP78CA
MXLPLAD30KPS85A
MXLPLAD30KP85CA
MXLPLAD30KP85CAE3
MXLPLAD36KP100AE3
MXLPLAD36KP100CA
MXLPLAD36KP100CAE3
MXLPLAD36KP110CAE3
MXLPLAD36KP120CAE3
MXLPLAD36KP14CA
MXLPLAD36KP14CAE3
MXLPLAD36KP15AE3
MXLPLAD36KP15CA
MXLPLAD36KP15CAE3
MXLPLAD36KP160CA
MXLPLAD36KP16A
MXLPLAD36KP16AE3
MXLPLAD36KP17CA
MXLPLAD36KP17CAE3
MXLPLAD36KP180AES
MXLPLAD36KP18CAE3
MXLPLAD36KP220CAE3
MXLPLAD36KP22A
MXLPLAD36KP26A
MXLPLAD36KP280A
MXLPLAD36KP28A

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIXCPCADJI0KPZSTA
MXLPLAD36KP300AE3
MXLPLAD36KP30CA
MXLPLAD36KP33A
MXLPLAD36KP350AES3
MXLPLAD36KP36CAE3
MXLPLAD36KP400A
MXLPLAD36KP4A0AE3/TR
MXLPLAD36KP45A
MXLPLAD36KP48A
MXLPLAD36KP51A
MXLPLAD36KP58A
MXLPLAD36KP60A
MXLPLAD36KPGOAE3
MXLPLAD36KP64CA
MXLPLAD36KP78A
MXLPLAD36KPS5AE3
MXLPLAD36KP85CAE3
MXLPLAD36KPI0A
MXLPLAD36KPO0CAE3
MXPLAD130KP275CVE3
MXPLAD15K P100A
MXPLAD15KP10AE3
MXPLAD15KP10CA/TR
MXPLAD15KP110AE3
MXPLAD15KP11A
MXPLAD15KP120A
MXPLAD15KP12CA/TR
MXPLAD15KP12CAE3
MXPLAD15KP130AE3
MXPLAD15KP130CA
MXPLAD15KP130CAE3
MXPLAD15KP14AE3
MXPLAD15KP14CA
MXPLAD15KP150AE3
MXPLAD15KP150CAE3
MXPLAD15KP15A
MXPLAD15KP15CAE3/TR
MXPLAD15KP160AE3
MXPLAD15KP160CA
MXPLAD15KP16A
MXPLAD15KP16CAE3
MXPLAD15KP17AE3
MXPLAD15KP17CAE3/TR
MXPLAD15KP18CAE3
MXPLAD15KP200AE3
MXPLAD15KP200CA
MXPLAD15KP200CAE3
MXPLAD15KP20A

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

WVMIXPCADISKPZZCA
MXPLAD15KP26AE3
MXPLAD15KP28CA
MXPLAD15KP28CAE3
MXPLAD15KP30CA
MXPLAD15KP30CAE3
MXPLAD15KP33CA
MXPLAD15KP33CA/TR
MXPLAD15KP36A/TR
MXPLAD15KP36CA
MXPLAD15KP40AE3
MXPLAD15KP43CAE3
MXPLAD15KP45A/TR
MXPLAD15KPA5CA/TR
MXPLAD15KP48CA
MXPLAD15KP51A
MXPLAD15K P54A
MXPLAD15KP54AE3
MXPLAD15KP58A
MXPLAD15K P64A
MXPLAD15KP7.5CA
MXPLAD15KP70AE3
MXPLAD15KP70CA
MXPLAD15KP70CAE3
MXPLAD15KP75A
MXPLAD15KP75CA
MXPLAD15KP78A
MXPLAD15KP78CAE3
MXPLAD15KP8.0CA
MXPLAD15K P85A
MXPLAD15KP90A
MXPLAD18KP100A
MXPLAD18KP100CAE3
MXPLAD18KP10A
MXPLAD18KP110A
MXPLAD18KP110CA
MXPLAD18KP11CA
MXPLAD18KP120A
MXPLAD18KP120CA
MXPLAD18KP120CAE3
MXPLAD18KP12AE3/TR
MXPLAD18KP130A
MXPLAD18KP130AE3
MXPLAD18KP150A
MXPLAD18KP15A
MXPLAD18KP15AE3
MXPLAD18KP15CA
MXPLAD18KP160CAE3
MXPLAD18KP16CAE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VMIXPCADIBKPITA
MXPLAD18KP180A
MXPLAD18KP180CA
MXPLAD18KP18AE3
MXPLAD18KP200AE3
MXPLAD18KP20A
MXPLAD18KP20CA
MXPLAD18KP22AE3
MXPLAD18KP24CAE3
MXPLAD18KP26A
MXPLAD18KP26CAE3
MXPLAD18KP33A
MXPLAD18KP33AE3
MXPLAD18KP45A
MXPLAD18KP45A/TR
MXPLAD18KP45CA
MXPLAD18KP48A
MXPLAD18KP51AE3
MXPLAD18KP51CAE3
MXPLAD18KP54CA
MXPLAD18KP58CA
MXPLAD 18K P60A
MXPLAD18KPGOCAE3
MXPLAD18KP7.0A
MXPLAD18KP7.0CA
MXPLAD18KP7.5CA
MXPLAD18KP78CA
MXPLAD18KP8.0CA
MXPLAD18KP85AE3
MXPLAD18KP85CA
MXPLAD18KP9.0AE3
MXPLAD18KP90A
MXPLAD30KP110AE3
MXPLAD30KP110CA
MXPLAD30KP110CAE3
MXPLAD30KP120CA
MXPLAD30KP130AE3
MXPLAD30KP14A
MXPLAD30KP14CAE3/TR
MXPLAD30KP15CAE3
MXPLAD30KP160A
MXPLAD30KP160CAE3
MXPLAD30KP16AE3
MXPLAD30KP16CA
MXPLAD30KP170A
MXPLAD30KP170CA
MXPLAD30KP180AE3
MXPLAD30KP180CAE3
MXPLAD30KP200AE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIXPCAD3UKPZOUCAES
MXPLAD30KP20CAE3
MXPLAD30KP220A
MXPLAD30KP120AE3
MXPLAD30KP120CAE3
MXPLAD30KP130A
MXPLAD30KP130CA/TR
MXPLAD30KP14AE3
MXPLAD30KP14CAE3
MXPLAD30KP150AE3
MXPLADS30KP15CA
MXPLAD30KP160CA
MXPLAD30KP16A
MXPLAD30KP16CAE3
MXPLAD30KP170AE3
MXPLAD30KP17AE3
MXPLAD30KP17CA
MXPLAD30KP17CAE3
MXPLAD30KP180A
MXPLAD30KP180CA
MXPLAD30KP18A/TR
MXPLAD30KP18CAE3
MXPLAD30K P200A
MXPLAD30KP20CA
MXPLAD30K P24A
MXPLAD30KP24AE3
MXPLAD30KP260A/TR
MXPLAD30KP260AE3
MXPLAD30KP260CA
MXPLAD30KP260CAE3
MXPLAD30K P280A
MXPLAD30KP280A/TR
MXPLAD30KP28CA
MXPLAD30KP28CAE3
MXPLAD30KP33A/TR
MXPLAD30KP350A
MXPLAD30KP36CA
MXPLAD30KP36CAE3
MXPLADS30KP400AE3
MXPLAD30KP40A/TR
MXPLAD30KP40CA
MXPLAD30KP40CAE3
MXPLADS30KP43CA
MXPLAD30KP45CA/TR
MXPLADS30KP48CA
MXPLAD30KP51AE3
MXPLAD30KP54CA
MXPLAD30KP58A
MXPLAD30KP58AES3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VMIXPCAD3UKPS8CAES
MXPLAD30KPGOAE3
MXPLAD30KP70AE3
MXPLAD30KP70CAE3
MXPLAD30KP78CA
MXPLAD30KP85A
MXPLAD30KP85AES3
MXPLAD30KP85CAE3
MXPLAD30KP90A
MXPLAD30KPO0CA
MXPLAD30KPI0CAE3
MXPLAD36KP100CAES3
MXPLAD36KP120A
MXPLAD36KP130A
MXPLAD36KP130CAE3/TR
MXPLAD36KP14AE3
MXPLAD36KP150CA
MXPLAD36KP15A
MXPLAD36KP160CA
MXPLAD36KP16CAE3
MXPLAD36KP170CA
MXPLAD36KP18AE3
MXPLAD36KP200AE3
MXPLAD36KP200CAE3
MXPLAD36KP20CA
MXPLAD36KP20CAE3
MXPLAD3I6K P220A
MXPLAD36KP220AE3
MXPLAD36KP220CA
MXPLAD36KP22AE3
MXPLAD36KP22CA
MXPLAD36KP260CA
MXPLAD36KP28CA
MXPLAD36KP300A
MXPLAD36KP300CA
MXPLAD36KP30A
MXPLAD36KP30AE3
MXPLAD36KP350CA
MXPLAD36K P36A
MXPLAD36K P40A
MPLAD36KP400CAE3/TR
MPLAD36KP43A
MPLAD36KP43CA/TR
MPLAD36KP48A
MPLAD36KP48AE3
MPLAD36KP48CA
MPLAD36KP48CA/TR
MPLAD36KP51CA
MPLAD36KP51CAE3/TR

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIPCAD 30K PoACA
MPLAD36KP58A/TR
MPLAD36KP58AE3
MPLAD36KPGOAE3
MPLAD36KP60CA
MPLAD36KP6OCAE3
MPLAD36KP64AE3
MPLAD36KP64ACAE3/TR
MPLAD36KP70AE3
MPLAD36KP70AE3/TR
MPLAD36KP70CAE3
MPLAD36KP70CAE3/TR
MPLAD36KP75A
MPLAD36KP75A/TR
MPLAD36KP75CA/TR
MPLAD36KP75CAE3/TR
MPLAD36KP78CA/TR
MPLAD36KP78CAE3
MPLAD36KP7AE3
MPLAD36KPS5A/TR
MPLAD36KP8S5AE3
MPLAD36KP85CA
MPLAD36KPI0CA/TR
MPLAD36KPO0CAE3
MXLPLAD130KP275CAE3
MXLPLAD15KP100CAE3
MXLPLAD15KP120CA
MXLPLAD15KP12A/TR
MXLPLAD15KP12AE3/TR
MXLPLAD15KP130CA
MXLPLAD15KP130CAE3
MXLPLAD15KP13A
MXLPLAD15KP13AE3
MXLPLAD15KP13CA
MXLPLAD15KP15A
MXLPLAD15KP15AE3
MXLPLAD15KP15CA
MXLPLAD15KP160A
MXLPLAD15KP160CAE3
MXLPLAD15KP16AE3
MXLPLAD15KP170CAE3
MXLPLAD15KP17CA
MXLPLAD15KP17CAE3
MXLPLAD15KP17CAE3/TR
MXLPLAD15KP180CAE3
MXLPLAD15KP18AE3
MXLPLAD15KP18CA
MXLPLADI15KP22AE3
MXLPLAD15KP24CA

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VMIXCPCADISKPZOA
MXLPLAD15KP26CA
MXLPLAD15KP28CA
MXLPLAD15KP30CA
MXLPLAD15KP33A
MXLPLAD15KP33AE3
MXLPLAD15KP33CA
MXLPLAD15KP33CAE3
MXLPLAD15KP40CA
MXLPLAD15KP43A
MXLPLADI15KP43AE3
MXLPLAD15KP43CAE3
MXLPLAD15KP45CAE3
MXLPLAD15KP48A
MXLPLAD15KP48AE3
MXLPLAD15KP48CA
MXLPLAD15KP51AE3
MXLPLAD15KP51CA
MXLPLAD15KP51CAE3
MXLPLADI15KP54A
MXLPLAD15KP54AE3
MXLPLAD15KP54CA
MXLPLAD15KP58AE3
MXLPLAD15KP60A
MXLPLAD15KP64AE3
MXLPLAD15KP64CA
MXLPLAD15KP7.0AE3
MXLPLAD15KP7.0CA
MXLPLAD15KP7.5A
MXLPLAD15KP7.5CAE3
MXLPLAD15KP70A
MXLPLAD15KP70CA
MXLPLAD15KP75CAE3
MXLPLAD15KP78A
MXLPLAD15KP78CAE3
MXLPLAD15KP8.0A
MXLPLAD15KP8.0AE3
MXLPLAD15KP8.5CA
MXLPLAD15KP85CAE3
MXLPLAD15KP9.0AE3
MXLPLAD15KP9.0CAE3
MXLPLAD15KP90A
MXLPLAD15KP90CAE3
MXLPLAD18KP100CAE3
MXLPLAD18KP10CAE3
MXLPLAD18KP110CA
MXLPLAD18KP110CAE3
MXLPLAD18KP11AE3
MXLPLAD18KP11CAE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIXCPCAD ISR PIZOA
MXLPLAD18KP120AE3
MXLPLAD18KP120CA
MXLPLAD18KP12A
MXLPLAD18KP12AE3
MXLPLAD18KP12CA
MXLPLAD18KP130A
MXLPLAD18KP13CA
MXLPLAD18KP13CAE3
MXLPLAD18KP14AE3
MXLPLAD18KP150A
MXLPLAD18KP150AE3
MXLPLAD18KP150CAE3
MXLPLAD18KP15CA
MXLPLAD18KP160CAE3
MXLPLAD18KP16AE3
MXLPLAD18KP16CAE3
MXLPLAD18KP170A
MXLPLAD18KP17CA
MXLPLAD18KP17CAE3
MXLPLAD18KP18CA
MXLPLAD18KP200A
MXLPLAD18KP200CAE3
MXLPLAD18KP22AE3
MXLPLAD18KP24CA
MXLPLAD18KP26AE3
MXLPLAD18KP26CAE3
MXLPLAD18KP28AE3
MXLPLAD18KP28CA
MXLPLAD18KP28CAE3
MXLPLAD18KP30AE3
MXLPLAD18KP30CAE3
MXLPLAD18KP33AE3
MXLPLAD18KP33CAE3
MXLPLAD18KP43CA
MXLPLAD18KP45AE3
MXLPLAD18KP45CA
MXLPLAD18KP48A
MXLPLAD18KP48CA
MXLPLAD18KP48CAE3
MXLPLAD18KP58A
MXLPLAD18KPGOAE3
MXLPLAD18KP64CA
MXLPLAD18KP7.5CA
MXLPLAD18KP75A
MXLPLAD18KP75CA
MXLPLAD18KP75CAE3
MXLPLAD18KP78CAE3
MXLPLAD18KP8.0AE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VMIXCPCADIBKPBoCAES
MXLPLAD18KP9.0CAE3
MXLPLAD30KP100CA
MXLPLAD30KP110CA
MXLPLAD30KP110CAE3
MXLPLAD30KP120AE3
MXLPLAD30KP120CAE3
MXLPLAD30KP130A
MXLPLAD30KP130CA
MXLPLAD30KP14CA
MXLPLAD30KP15AE3
MXLPLAD30KP15CA
MXLPLAD30KP160AES3
MXLPLAD30KP160CAE3
MXLPLAD30KP16CAE3
MXLPLAD30KP170A
MXLPLAD30KP180A
MXLPLAD30KP180CAE3
MXLPLAD30KP200A
MXLPLAD30KP20CAE3
MXLPLAD30KP26CA
MXLPLAD30KP28AE3
MXLPLAD30KP28CA
MXLPLAD30KP28CAE3
MXLPLAD30KP300AES
MXLPLAD30KP300CA
MXLPLAD30KP30CA
MXLPLAD30KP33A
MXLPLAD30KP350CAE3
MXLPLAD30KP36AE3
MXLPLAD30KP36CA
MXLPLAD30KP400A
MXLPLAD30KP40AE3
MXLPLAD30KP40CA
MXLPLAD30KP43AE3
MXLPLAD30KP43CA
MXLPLAD30KP45CA
MXLPLAD30KP48CAE3
MXLPLAD30KP51CAE3
MXLPLAD30KP54A
MXLPLAD30KP54CA
MXLPLAD30KP54CAE3
MXLPLAD30KP58A
MXLPLAD30KPGOA
MXLPLAD30KPGOAE3
MXLPLAD30KPGOCA
MXLPLAD30KPG4AE3
MXLPLAD30KP64CAE3
MXLPLAD30KP70A

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

WVMIXCPCAD3URPTUAES
MXLPLAD30KP70CA
MXLPLAD30KP70CAE3
MXLPLAD30KP75CAE3
MXLPLAD30KP78CAE3
MXLPLAD30KPS0A
MXLPLAD30KPO0AE3
MXLPLAD30KPS0CA
MXLPLAD30KPI0CAE3
MXLPLAD36KP110A
MXLPLAD36KP110CA
MXLPLAD36KP120AE3
MXLPLAD36KP130AES3
MXLPLAD36KP130CA
MXLPLAD36KP130CAE3
MXLPLAD36KP150CA
MXLPLAD36KP160A
MXLPLAD36KP16CAE3
MXLPLAD36KP170A
MXLPLAD36KP43AE3
MXLPLAD36KP43CAE3
MXLPLAD36KP48CAE3
MXLPLAD36KP51AE3
MXLPLAD36KP51CA
MXLPLAD36KP51CAE3
MXLPLAD36KP54A
MXLPLAD36KP58CAE3
MXLPLAD36KPGOCA
MXLPLAD36KP60CAE3
MXLPLAD36KP64A
MXLPLAD36KP64AE3
MXLPLAD36KP70CAE3
MXLPLAD36KP75CA
MXLPLAD36KP78CA
MXLPLAD36KPO0CA
MXPLAD130KP275CA
MXPLAD15KP100CA
MXPLAD15KP100CAE3
MXPLAD15KP110CAE3
MXPLADI15KP11CA
MXPLAD15KP120AE3
MXPLAD15KP120CA
MXPLAD15KP12A
MXPLAD15KP12AE3
MXPLAD15KP130A
MXPLAD15KP13A
MXPLAD15KP13CA
MXPLAD15KP13CAE3
MXPLAD15K P14A

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

WVMIXPCAD ISKPIZCAES
MXPLAD15K P150A
MXPLAD15KP150CA
MXPLAD15KP15CA
MXPLAD15KP160CA/TR
MXPLAD15KP170AE3
MXPLAD15KP17AE3/TR
MXPLAD15KP17CAE3
MXPLAD15K P180A
MXPLAD15KP180CA/TR
MXPLAD15KP18A
MXPLAD15K P200A
MXPLAD15KP20AE3
MXPLAD15KP20CA
MXPLAD15KP20CAE3
MXPLAD15KP22A
MXPLAD15KP24AE3
MXPLAD15KP26CAE3
MXPLAD15KP28AE3
MXPLAD15KP33A
MXPLAD15KP33AE3
MXPLAD15KP33CAE3
MXPLAD15K P36A
MXPLADI15KP36AE3
MXPLAD15KP36CAE3
MXPLAD15K P45A
MXPLAD15KP45AE3
MXPLAD15K PA8CAE3
MXPLADI15KP51CA
MXPLAD15KPGOAE3
MXPLAD15KPG64AE3
MXPLAD15KP64ACAE3
MXPLAD15KP7.0AE3
MXPLAD15KP7.0CAE3
MXPLAD15KP7.5A
MXPLAD15KP7.5CAE3
MXPLAD15KP70A
MXPLAD15KP8.0CAE3
MXPLAD15KP8.5A
MXPLAD15KP8.5AE3
MXPLAD15KP8.5CAE3
MXPLADI15KP85AE3
MXPLAD15KP9.0CAES3
MXPLAD15KPO0CAE3
MXPLAD18KP100AE3
MXPLAD18KP100CA
MXPLAD18KP11CAE3
MXPLAD18KP120AE3
MXPLAD18KP12A

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIXPCAD IBKPI3UCAES
MXPLAD18KP13AE3
MXPLAD18KP13CA
MXPLAD18KP14A
MXPLAD18KP14AE3
MXPLAD18KP14CA
MXPLAD18KP150CA
MXPLAD18KP150CAE3
MXPLAD18KP15CAE3
MXPLAD18KP160AE3
MXPLAD18KP160CA
MXPLAD18KP160CA/TR
MXPLAD18KP16CA
MXPLAD18KP170A
MXPLAD18KP17AE3
MXPLAD18KP17AE3/TR
MXPLAD18KP17CAE3/TR
MXPLAD18KP180AE3
MXPLAD18KP18A
MXPLAD 18K P200A
MXPLAD18KP200CA
MXPLAD18KP200CAE3
MXPLAD18KP20CAE3
MXPLAD18KP22A
MXPLAD18KP22CA
MXPLAD18KP24CA
MXPLAD18KP26CA
MXPLAD18KP28AE3
MXPLAD18KP28CA
MXPLAD18KP28CAE3
MXPLAD18KP30A
MXPLAD18KP30AE3
MXPLAD18KP36CA
MXPLAD18KP40CAE3
MXPLAD18KP43CA
MXPLAD18KP43CA/TR
MXPLAD18KP58AE3
MXPLAD18KP58CAE3
MXPLAD18KPGOAES3
MXPLAD18K P64A
MXPLAD18KPG4AE3
MXPLAD18KPG64CA
MXPLAD18KP64CAE3
MXPLAD18KP7.0CAE3
MXPLAD18KP70A
MXPLAD18KP70AE3
MXPLAD18KP70CA
MXPLAD18KP70CAE3
MXPLAD18KP75AE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

WVIXPCAD IBKPTBCAES
MXPLAD18KP8.0A
MXPLAD18KP8.0CAES3
MXPLAD18KP8.5A
MXPLAD18KP8.5AE3
MXPLAD18KP9.0A
MXPLAD18KP90AE3
MXPLAD18KPO0CA
MXPLAD18KP90CAE3
MXPLAD30KP100A
MXPLAD30KP100AE3
MXPLAD30KP100CAE3
MXPLAD30KP120A
MXPLAD30KP130CA
MXPLAD30KP130CAE3
MXPLAD30KP130CAE3/TR
MXPLAD30KP14CA
MXPLAD30KP150A
MXPLADS30KP150CA
MXPLAD30KP150CAE3
MXPLAD30KP15AES3
MXPLAD30KP160AE3
MXPLAD30KP170CAE3
MXPLAD30KP17A
MXPLAD30KP180A/TR
MXPLAD30KP18A
MXPLAD30KP18AE3
MXPLAD30KP18CA
MXPLADS30KP200CA
MXPLAD30KP20AE3
MXPLAD30KP220AE3
MXPLAD30KP220CA
MXPLAD30KP220CAE3
MXPLAD30KP22A/TR
MXPLAD30KP22AE3
MXPLAD30KP26A
MXPLAD30KP26AE3
MXPLAD30KP26CA
MXPLAD30KP280AE3
MXPLAD30KP280CA
MXPLAD30KP280CAE3
MXPLAD30KP28A
MXPLAD30KP28AE3
MXPLAD30KP300A
MXPLAD30KP300CAE3
MXPLAD30KP30AE3
MXPLAD30KP30CA
MXPLAD30KP30CAE3
MXPLAD30KP33AE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIXPCAD3UKP33CA
MXPLAD30KP350AE3
MXPLAD30KP350CA
MXPLAD30KP350CAE3
MXPLAD30K P400A
MXPLAD30KP40AE3
MXPLAD30KP43AES3
MXPLAD30KP43CAE3
MXPLAD30K P45A
MXPLAD30KP45SAE3
MXPLAD30KP45CAE3
MXPLAD30KP48A/TR
MXPLAD30KP48AE3/TR
MXPLAD30KP48CA/TR
MXPLAD30KP51CA
MXPLAD30KP58CA
MXPLAD30KPGOA
MXPLAD30KPGOCA
MXPLAD30KPGOCAES
MXPLAD30KP64A
MXPLAD30KP64CAE3
MXPLAD30KP70A
MXPLAD30KP70CA
MXPLAD30KP75CAE3
MXPLAD30KP78A
MXPLAD30KP85CA/TR
MXPLAD30KP85CAE3/TR
MXPLAD36KP100A
MXPLAD36KP100CA
MXPLAD36KP110AE3
MXPLAD36KP110CA
MXPLAD36KP120AE3
MXPLAD36KP120CA
MXPLAD36KP130AE3
MXPLAD36KP130CA
MXPLAD36K P14A
MXPLAD36KP14CA
MXPLAD36KP14CAE3
MXPLAD36KP15CA
MXPLAD36KP160A
MXPLAD36KP170A
MXPLAD36KP170CAE3
MXPLAD36KP18A
MXPLAD36KP18A/TR
MXPLAD36KP22A/TR
MXPLAD36KP260AE3
MXPLAD36KP26AE3
MXPLAD36KP280CA
MXPLAD36KP28CAE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIXPCAD30K PSUUCAES
MXPLAD36KP30CAE3
MXPLAD36KP33CA
MXPLAD36KP33CAE3
MXPLAD36K P350A
MXPLAD36KP350AE3
MXPLAD36KP350CA/TR
MXPLAD36KP36CAE3
MXPLAD36K P400CA
MXPLAD36KP4A00CAES
MXPLAD36KP43CA
MXPLAD36KP43CAE3
MXPLAD36KP45CA/TR
MXPLAD36KP51AE3
MXPLAD36KP54AE3
MXPLAD36KP58AE3
MXPLAD36K PGOA
MXPLAD36KPGOCA
MXPLAD36K P64A
MXPLAD36KP70CAE3
MXPLAD36KP75AE3
MXPLAD36KP75CA
MXPLAD36KP78CAE3
MXPLAD36KP85AE3
MXPLAD36KP85CA/TR
MXPLAD36KP85CAE3
MXPLAD36K P90A
MXPLAD36KPO0AE3
LZ7186

LZ7186/TR

LZ7189/TR
LZ7264-MXLPLAD15KP12AE3/TR
LZ7300/TR
MPLAD18KPI0OCAE3/TR
MPLAD30KP100A/TR
MPLAD30KP100AE3
MPLAD30KP100CA
MPLAD30KP100CA/TR
MPLAD30KP110AE3
MPLAD30KP110CAE3
MPLAD30KP120A
MPLAD30KP120A/TR
MPLAD30KP120CA
MPLAD30KP130AE3
MPLAD30KP130AE3/TR
MPLAD30KP130CAE3
MPLAD30KP14AE3/TR
MPLAD30KP150A/TR
MPLAD30KP150AE3/TR

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIPCAD3URPISCATTR
MPLAD30KP160A/TR
MPLAD30KP160AE3/TR
MPLAD30KP160CA
MPLAD30KP16A
MPLAD30KP16AE3/TR
MPLAD30KP16CA
MPLAD30KP16CAE3
MPLAD30KP170A/TR
MPLAD30KP17A
MPLAD30KP17CA
MPLAD30KP180A
MPLAD30KP18A
MPLAD30KP18A/TR
MPLAD30KP18CA
MPLAD30KP200AE3
MPLAD30KP20CAE3/TR
MPLAD30KP220A
MPLAD30KP220AE3
MPLAD30KP220CAE3
MPLAD30KP22AE3
MPLAD30KP22CA
MPLAD30KP24A
MPLAD30KP24CA
MPLAD30KP24CA/TR
MPLAD30KP24CAE3/TR
MPLAD30KP260CA
MPLAD30KP260CAE3
MPLAD30KP260CAE3/TR
MPLAD30KP26A/TR
MPLAD30KP280CA/TR
MPLAD30KP28A
MPLAD30KP28AE3
MPLAD30KP300AE3
MPLAD30KP300CA
MPLAD30KP30AE3
MPLAD30KP30CA
MPLAD30KP33A
MPLAD30KP33AE3/TR
MPLAD30KP33CA
MPLAD30KP33CAE3/TR
MPLAD30KP350A
MPLAD30KP350AE3
MPLAD30KP350CA
MPLAD30KP350CA/TR
MPLAD30KP350CAE3
MPLAD30KP350CAE3/TR
MPLAD30KP36CAE3/TR
MPLAD30KP400A/TR

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIPCAD3URPAUUAES
MPLAD30KP400AE3/TR
MPLAD30KP40A
MPLAD30KP40AE3
MPLAD30KP40CAE3
MPLAD30KP43AE3/TR
MPLAD30KP43CAE3
MPLAD30KP48CA/TR
MPLAD30KP51A/TR
MPLAD30KP51AE3
MPLAD30KP51AE3/TR
MPLAD30KP54A/TR
MPLAD30KP54AE3
MPLAD30KP58A/TR
MPLAD30KP58CA
MPLAD30KP58CA/TR
MPLAD30KP58CAE3
MPLAD30KPGOCA
MPLAD30KP64AE3/TR
MPLAD30KP70A
MPLAD30KP70CAE3
MPLAD30KP70CAE3/TR
MPLAD30KP75CA/TR
MPLAD30KP75CAE3/TR
MPLAD30KP78CA
MPLAD30KP78CAE3/TR
MPLAD30KP85A
MPLAD30KP85CA/TR
MPLAD30KP85CAE3
MPLAD30KPS0AE3
MPLAD30KP90CA
MPLAD30KPI0CA/TR
MPLAD36KP100A
MPLAD36KP110AE3
MPLAD36KP110CA/TR
MPLAD36KP130A
MPLAD36KP14A
MPLAD36KP14AE3
MPLAD36KP14CA
MPLAD36KP15CAE3
MPLAD36KP160A
MPLAD36KP160CAE3/TR
MPLAD36KP16AE3/TR
MPLAD36KP16CAE3
MPLAD36KP170A/TR
MPLAD36KP170AE3/TR
MPLAD36KP170CA/TR
MPLAD36KP170CAE3/TR
MPLAD36KP17A

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIPCAD30RPITAES
MPLAD36KP17CA
MPLAD36KP17CAE3
MPLAD36KP18CA
MPLAD36KP18CA/TR
MPLAD36KP200AE3
MPLAD36KP200CA
MPLAD36KP200CAE3
MPLAD36KP20A
MPLAD36KP20CA
MPLAD36KP20CAE3/TR
MPLAD36KP220AE3
MPLAD36KP22A
MPLAD36KP22AE3
MPLAD36KP22AE3/TR
MPLAD36KP260A
MPLAD36KP260CAE3
MPLAD36KP26A
MPLAD36KP26CAE3/TR
MPLAD36KP280A/TR
MPLAD36KP280AE3/TR
MPLAD36KP280CA
MPLAD36KP300A/TR
MPLAD36KP30AE3
MPLAD36KP30CA
MPLAD36KP33AE3
MPLAD36KP33CAE3
MPLAD36KP350A/TR
MPLAD36KP36A/TR
MPLAD36KP400AE3
MPLAD36KP400AE3/TR
MPLAD36KP4A0AE3/TR
MPLAD36KP40CA
MPLAD36KP43CA
MPLAD36KP45A
MPLAD36KP45CA/TR
MPLAD36KP48CAE3/TR
MPLAD36KP51CA/TR
MPLAD36KP54A/TR
MPLAD36KP54AE3
MPLAD36KP58CAE3
MPLAD36KPGOA
MPLAD36KP64CA/TR
MPLAD36KP70A
MPLAD36KP70CA
MPLAD36KP75AE3
MPLAD36KP78A
MPLAD36KP78A/TR
MPLAD36KP78AE3/TR

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VIPCAD30KPBoCAT TR
MPLAD36KPS5CAE3/TR
MPLAD36KP90A
MPLAD36KP0AE3
MPLAD36KP90CA
MXLPLAD130KP275CA
MXLPLAD130KP275CVE3
MXLPLAD15KP100A
MXLPLAD15KP100AES3
MXLPLAD15KP10AE3
MXLPLAD15KP10CA
MXLPLAD15KP110AE3
MXLPLAD15KP11CAE3
MXLPLAD15KP120A
MXLPLAD15KP120AES3
MXLPLAD15KP12A
MXLPLAD15KP12AE3
MXLPLAD15KP130A
MXLPLAD15KP13CAE3
MXLPLAD15KP14AE3
MXLPLAD15KP150AES3
MXLPLAD15KP160AE3
MXLPLAD15KP16A
MXLPLAD15KP16CAE3
MXLPLAD15KP180A
MXLPLAD15KP18CAE3
MXLPLAD15KP200A
MXLPLAD15KP200AE3
MXLPLAD15KP200CA
MXLPLAD15KP200CAE3
MXLPLADI15KP24A
MXLPLAD15KP26AE3
MXLPLAD15KP26CAE3
MXLPLAD15KP28AE3
MXLPLAD15KP28CAE3
MXLPLAD15KP30A
MXLPLAD15KP30CAE3
MXLPLAD15KP36A
MXLPLAD15KP36AE3
MXLPLAD15KP36CA
MXLPLAD15KP36CAE3
MXLPLAD15KP43CA
MXLPLAD15KP48CAE3
MXLPLAD15KP54CAE3
MXLPLAD15KP60AE3
MXLPLAD15KPGOCA
MXLPLAD15KP7.0A
MXLPLAD15KP7.0CAE3
MXLPLADI15KP75A

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VMIXCPCADISKPS.UCAES
MXLPLAD15KP8.5AE3
MXLPLAD15KP8.5CAE3
MXLPLAD15KP85A
MXLPLAD15KPS85AE3
MXLPLAD15KP85CA
MXLPLAD18KP10AE3
MXLPLAD18KP110A
MXLPLAD18KP110AES3
MXLPLAD18KP11A
MXLPLAD18KP11CA
MXLPLAD18KP12A/TR
MXLPLAD18KP12CAE3
MXLPLAD18KP130CAE3
MXPLAD36KP20AE3
MXPLAD36KP220CAE3
MXPLAD36K P22A
MXPLAD36KP22CAE3
MXPLAD3I6K P24A
MXPLAD36KP24AE3
MXPLAD36KP24CA
MXPLAD36KP24CAE3
MXPLAD3I6K P260A
MXPLAD36KP260CAE3
MXPLAD36K P26A
MXPLAD36KP26CAE3
MXPLAD3I6K P280A
MXPLAD36KP280AE3
MXPLAD36KP280CAE3
MXPLAD36KP28A
MXPLAD36KP28AE3
MXPLAD36KP300AES3
MXPLAD36KP30CA
MXPLAD36KP33A
MXPLAD36KP33AE3
MXPLAD36KP350CAE3
MXPLAD36KP36AE3
MXPLAD36KP36CA
MXPLAD36K P400A
MXPLAD36KP400AES3
MXPLAD36KP40A/TR
MXPLAD36KP40CAE3
MXPLAD36KP43AES3
MXPLAD36KP45A
MXPLADS36KP45AE3
MXPLAD36KP4SCA
MXPLAD36KP45CAE3
MXPLAD36KP4BAE3
MXPLAD36KP48CA

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VMIXPCAD30K PoIA
MXPLAD36KP58CA
MXPLAD36KP6OCAES3
MXPLAD36KPG4AE3
MXPLAD36KP70CA
MXPLAD36KP75A
MXPLAD36KP75CAES3
MXPLAD36KP78CA
MXPLAD36KP85CA
MXPLAD36KP85CAE3/TR
LZ7182/TR

LZ7189

LZ7190/TR

LZ7259/TR
LZ7264-MXLPLAD15KP12AE3
LZ7266-MXLPLAD15KP17AE3/TR
LZ7300

LZ7516/TR

LZ7517

LZ7517/TR

LZ7518

LZ7518/TR
MAPLAD130KP275CA
MAPLAD130KP275CVE3
MAPLAD15KP100A
MAPLAD15KP100AE3
MAPLAD15KP10A
MAPLAD15KP10AE3
MAPLAD15KP10CA
MAPLAD15KP110CA
MAPLAD15KP11A
MAPLAD15KP12CAE3
MAPLAD15KP13CA
MAPLAD15KP150CAE3
MAPLAD15KP15CAE3
MAPLAD15K P160A
MAPLAD15KP16A
MAPLAD15KP170A
MAPLAD15KP170CAE3
MAPLADI15KP17AE3
MAPLAD15KP17CAE3
MAPLAD15K P180A
MAPLAD15KP180CA
MAPLAD15KP18CAE3
MAPLAD15KP200CA
MAPLAD15KP20CAE3
MAPLAD15KP22AE3
MAPLAD15KP22CA
MAPLAD15KP22CAE3

Date: Thursday, November 30, 2023




MFOL-30JOPB607 - CCB 6483 Fina Notice: Qualification of PYNM and RECT as an additional fabrication site and
implementation of NiAg as an additional heat sink base material for selected LZ7xx, MAPLADxx, MPLADXx, MXLPLADXxX,
and MXPLADxx device families availablein PLAD package.

VMIAPCAD ISKFPZ4A
MAPLAD15KP24AE3
MAPLADI15KP24CA
MAPLAD15KP28CAE3
MAPLAD15KP30A
MAPLAD15KP33AE3
MAPLAD15KP33CA
MAPLAD15KP36CA
MAPLAD15K P40A
MAPLAD15KP40CA
MAPLAD15KP43AE3
MAPLAD15KP43CAE3
MAPLAD15K P45A
MAPLAD15KP48AE3
MAPLAD15KP48CA
MAPLAD15KP58A
MAPLAD15KP58CA
MAPLAD15KP6OCA
MAPLAD15KP7.0A
MAPLAD15KP7.0CAE3
MAPLAD15KP7.5AE3
MAPLAD15KP70AE3
MAPLAD15KP75A
MAPLAD15KP75CAE3
MAPLAD15KP78A
MAPLAD15KP8.0A
MAPLAD15KP8.0CAES3
MAPLAD15KP8.5A
MAPLAD15KP8.5CAE3
MAPLAD15KP85CA
MAPLAD15KP9.0A
MAPLAD15KP9.0CAE3
MAPLAD15KP90A
MAPLAD15KP90CA
MAPLAD15KP90CAES
MAPLAD18KP100A
MAPLAD18KP100AE3
MAPLAD18KP10CAE3
MAPLAD18KP110AE3
MAPLAD18KP110CA
MAPLAD18KP11A
MAPLAD18KP11CAE3
MAPLAD18KP120AE3
MAPLAD18KP120CAE3
MAPLAD18KP130CA
MAPLAD18KP14AE3
MAPLAD18KP14CAE3
MAPLAD18KP150AE3
MAPLAD18KP150CAE3
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VIAPCAD IBKPISCAES
MAPLAD18KP160AE3
MAPLAD18KP16A
MAPLADI18KP17A/TR
MAPLAD18KP17AE3
MAPLAD18KP17CAE3
MAPLAD18KP200CA
MAPLAD18KP200CAE3
MAPLAD18KP20AE3
MAPLAD18KP20CAE3
MAPLAD18KP24A
MAPLAD18KP24AE3
MAPLAD18KP24CA
MAPLAD18KP26CAE3
MAPLAD18KP28CA
MAPLAD18KP30CAE3
MAPLAD18KP36A
MAPLAD18KP40A
MAPLAD18KP40CA
MAPLAD18KP43A
MAPLAD18KP43AE3
MAPLAD18KP48CA
MAPLAD18KP51A
MAPLAD18KP51AE3
MAPLAD18KP51CAE3
MAPLAD18KP54CAE3
MAPLAD18KP58A
MAPLAD18KP58CA
MAPLAD18KP64A
MAPLAD18KP7.0AE3
MAPLAD18KP7.0CA
MAPLAD18KP7.5AE3
MAPLAD18KP75A
MAPLAD18KP75AE3
MAPLAD18KP78A
MAPLAD18KP78CA
MAPLAD18KP8.0AE3
MAPLAD18KP8.0CA
MAPLAD18KP8.5CA
MAPLAD18KP85A
MAPLAD18KP9.0A
MAPLAD18KP90A
MAPLAD18KPS0CA
MAPLAD30KP110AE3
MAPLAD30KP120A
MAPLAD30KP130A
MAPLAD30KP130AE3
MAPLAD30KP14AE3
MAPLAD30KP15CA
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VIAPCAD3UK PIOUCA
MAPLAD30KP160CAE3
MAPLAD30KP16CA
MAPLAD30KP16CAE3
MAPLAD30KP170CA
MAPLAD30KP17A
MAPLAD30KP17CAE3
MAPLAD30KP18CA
MAPLAD30KP20CA
MAPLAD30KP20CAE3
MAPLAD30KP220CAE3
MAPLAD30KP22AE3
MAPLAD30KP22CA
MAPLAD30KP22CAE3
MAPLAD30K P24A
MAPLAD30KP24CA
MAPLAD30KP260CAE3
MAPLAD30KP26A
MAPLAD30KP280CA
MAPLAD30KP28CAE3
MAPLAD30KP300CA
MPLAD15KP9.0CAE3/TR
MPLAD15KP90AE3
MPLAD18KP100CA/TR
MPLAD18KP10A
MPLAD18KP10A/TR
MPLAD18KP10AE3/TR
MPLAD18KP10CAE3
MPLAD18KP110A
MPLAD18KP110AE3
MPLAD18KP110CA
MPLAD18KP110CAE3
MPLAD18KP11AE3
MPLAD18KP11CA
MPLAD18KP12A
MPLAD18KP130A
MPLAD18KP13A/TR
MPLAD18KP14AE3
MPLAD18KP15AE3
MPLAD18KP15CAE3/TR
MPLAD18KP160A/TR
MPLAD18KP160AE3
MPLAD18KP160CAE3
MPLAD18KP16CAE3
MPLAD18KP17CA/TR
MPLAD18KP180A
MPLAD18KP180CA
MPLAD18KP24A
MPLAD18KP24CA
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VIPCADIBRKPZOAES
MPLAD18KP26CA
MPLAD18KP28CAE3
MPLAD18KP30A
MPLAD18KP30AE3
MAPLAD36KP350CA
MAPLAD36KP350CAE3
MAPLAD36KP400CA
MAPLAD3I6K P40A
MAPLAD36KP40AE3
MAPLADSI6K P43A
MAPLAD36KP4SCAE3
MAPLAD36KP51A
MAPLAD36KP54A
MAPLADS36KP54AE3
MAPLAD36KP54CA
MAPLAD36KPS8AES3
MAPLAD36KP78A
MAPLAD36KP78CA
MAPLAD36KP85CA
MPLAD130KP275CAES3
MPLAD130KP275CAE3/TR
MPLAD130KP275CV/TR
MPLAD130KP275CVES3
MPLAD15KP10CAE3
MPLAD15KP11AE3/TR
MPLAD15KP12A/TR
MPLAD15KP12AE3
MPLAD15KP130AE3
MPLAD15KP14CAE3/TR
MPLAD15KP150A
MPLAD15KP150AE3
MPLAD15KP150CAE3
MPLAD15KP15A
MPLAD15KP15CA
MPLAD15KP15CAE3
MPLAD15KP15CAE3/TR
MPLAD15KP160A/TR
MPLAD15KP160AE3
MPLAD15KP160CA/TR
MPLAD15KP160CAE3
MPLAD15KP160CAE3/TR
MPLAD15KP16A
MPLAD15KP16AE3
MPLAD15KP16CAE3
MPLAD15KP180CAE3
MPLAD15KP18AE3/TR
MPLAD15KP200A/TR
MPLAD15KP200CA
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VIPCADISKPZOUCAES TR
MPLAD15KP20A
MPLAD15KP20AE3
MPLAD15KP20CA
MPLAD15KP20CAE3/TR
MPLAD15KP22A
MPLAD15KP24A
MPLAD15KP24CAE3
MPLAD15KP26A/TR
MPLAD15KP30AE3
MPLAD15KP30CAE3
MPLAD15KP30CAE3/TR
MPLAD15KP33A/TR
MPLAD15KP36CA
MPLAD15KP36CAE3
MPLAD15KP40AE3
MPLAD15KP43CA
MPLAD15KP45A/TR
MPLAD15KP45AE3
MPLAD15KP45CA
MPLAD15KP45CAE3
MPLAD15KP48A/TR
MPLAD15KP48CAE3
MPLAD15KP51CA
MPLAD15KP51CAE3
MPLADI15KP54A
MPLAD15KP58A/TR
MPLAD15KP60CAE3
MPLAD15KP60CAE3/TR
MPLAD15KP64CA
MPLAD15KP64CAE3
MPLAD15KP7.0CAE3
MPLAD15KP7.0CAE3/TR
MPLAD15KP7.5A
MPLAD15KP70CAE3
MPLAD15KP75CA
MPLAD15KP78CA/TR
MPLAD15KP8.0CA
MPLAD15KP8.0CAE3
MPLAD15KP8.5AE3
MPLAD15KP8.5CA
MPLAD15KP8.5CAES3
MPLAD15KP85A/TR
MPLAD15KP85AE3/TR
MPLAD15KP9.0A
LZ7365

LZ7411

LZ7418/TR

LZ7474
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VMIAPCADISURPZTSCAES
MAPLAD15KP100CA
MAPLAD15KP110A
MAPLAD15KP110AE3
MAPLAD15KP110CAE3
MAPLADI15KP11CA
MAPLAD15KP11CAE3
MAPLAD15KP120A
MAPLAD15KP12A
MAPLAD15KP130AE3
MAPLAD15KP130CA
MAPLAD15KP130CAE3
MAPLAD15KP13A
MAPLAD15KP14AE3
MAPLAD15KP14CA
MAPLAD15KP14CAE3
MAPLAD15KP150A
MAPLAD15KP150AE3
MAPLAD15KP15AE3
MAPLAD15KP15CA
MAPLAD15KP160CA
MAPLAD15KP170AE3
MAPLAD15KP17A
MAPLADI15KP17CA
MAPLAD15KP180AE3
MAPLAD15KP18A
MAPLAD15KP18AE3
MAPLAD15KP18CA
MAPLAD15KP200CAE3
MAPLAD15KP20AE3
MAPLAD15KP22A
MAPLAD15KP24CAE3
MAPLAD15KP26A
MAPLAD15KP26AE3
MAPLAD15KP26CA
MAPLAD15KP28A
MAPLAD15KP28AE3
MAPLAD15KP30AE3
MAPLAD15KP30CA
MAPLAD15KP30CAE3
MAPLAD15KP33A
MAPLAD15KP36CA/TR
MAPLAD15KP40AE3
MAPLAD15KPA0CAE3
MAPLAD15KP45CA
MAPLAD15K PA5CAE3
MAPLADI15KP48A/TR
MAPLAD15K PA8CAE3
MAPLAD15KP51AE3
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WVMIAPCADISKPSICA
MAPLAD15KP51CA/TR
MAPLAD15KP51CAE3
MAPLAD15KP60CA/TR
MAPLAD15K P64A
MAPLAD15KP64CAE3
MAPLAD15KP7.0AE3
MAPLAD15KP70A
MAPLAD15KP75AE3
MAPLAD15KP78CA
MAPLAD15KP78CAE3/TR
MAPLAD15KP8.0AE3
MAPLAD15K P85A
MAPLADI15KP85AE3
MAPLAD15KP85CAE3
MAPLAD15KP9.0AE3
MAPLAD15KP9.0CA
MAPLAD15KPO0AE3
MAPLAD18KP100CA
MAPLAD18KP100CAE3
MAPLAD18KP10A
MAPLAD18KP10CA
MAPLAD18KP11AE3
MAPLAD18KP11CA
MAPLAD18KP12A
MAPLAD18KP12AE3
MAPLAD18KP130A
MAPLAD18KP130AE3
MAPLAD18KP13A
MAPLAD18KP14A
MAPLAD18KP150CA
MAPLAD18KP15A
MAPLAD18KP15CA
MAPLAD18KP160A
MAPLAD18KP170A
MAPLAD18KP150A
MAPLAD18KP15AE3
MAPLAD18KP160CA
MAPLAD18KP16AE3
MAPLAD18KP16CA
MAPLAD18KP16CAE3
MAPLAD18KP170CA
MAPLAD18KP17CA
MAPLAD18KP180A
MAPLAD18KP180AE3
MAPLAD18KP180CA
MAPLAD18KP18A
MAPLAD18KP18AE3
MAPLAD18KP18CA
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VIAPCAD IBKPIBCAES
MAPLAD18KP20A
MAPLAD18KP22AE3
MAPLAD18KP22CA
MAPLAD18KP24CAE3
MAPLAD18KP28A
MAPLAD18KP28CAE3
MAPLAD18KP30A
MAPLAD18KP30CA
MAPLAD18KP33A
MAPLAD18KP33CAE3
MAPLAD18KP36AE3
MAPLAD18KP36CA
MAPLAD18KP36CAE3
MAPLAD18KP40AE3
MAPLAD18KP43CA
MAPLAD18KP43CAE3
MAPLAD18KP45AE3
MAPLAD18KP45CA
MAPLAD18KP48AE3
MAPLAD18KP51CA/TR
MAPLAD18KP54A
MAPLAD18KP58AE3
MAPLAD18KPGOAE3
MAPLAD18KPGOCA
MAPLAD18KP60CA/TR
MAPLAD18KP64CA
MAPLAD18KP64CAE3
MAPLAD18KP7.0A
MAPLAD18KP7.5A
MAPLAD18KP70A
MAPLAD18KP70AE3
MAPLAD18KP75CA
MAPLAD18KP78CAE3
MAPLAD18KP78CAE3/TR
MAPLAD18KP8.0A
MAPLAD18KP8.5A
MAPLAD18KP85CA
MAPLAD18KP9.0CA
MAPLAD18KPO0CAE3
MAPLAD30KP100AE3
MAPLAD30KP130CAE3
MAPLAD30KP14CAE3
MAPLAD30KP150AE3
MAPLAD30KP150CA
MAPLAD30KP150CAE3
MAPLAD30KP15A
MAPLAD30KP15CAE3
MAPLAD30KP160A
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VIAPCAD3UKFPIoA
MAPLAD30KP16AE3
MAPLAD30KP17AE3
MAPLAD30KP18A
MAPLAD30KP200A
MAPLAD30KP200CA
MAPLAD30KP200CAE3
MAPLAD30KP20A
MAPLAD30KP220A
MAPLAD30KP24CAE3
MAPLAD30KP260A
MAPLAD30KP280AE3
MAPLAD30KP28A
MAPLAD30KP30AE3
MAPLAD30KP30CA
MAPLAD30KP33A
MAPLAD30KP33AE3
MAPLAD30KP33CA
MAPLAD30KP33CAE3
MXPLAD30KP22A
MXPLAD30KP22CA
MXPLAD30KP24CA
MXPLAD30KP24CAE3
MXPLAD30KP260A
MXPLAD30KP260CA/TR
MXPLAD30KP26CAE3
MXPLAD30KP300AE3
MXPLAD30KP300CA
MXPLAD30KP30A
MXPLAD30KP33A
MXPLAD30KP33CAE3
MXPLAD30KP350CA/TR
MXPLAD30KP36A
MXPLAD30KP36AE3
MXPLAD30KP400CA
MXPLAD30KP400CAE3
MXPLAD30K P40A
MXPLAD30KP43A
MXPLAD30KP45CA
MXPLAD30KP48A
MXPLAD30KP48AE3
MXPLAD30KP48CAE3
MXPLAD30KP51A
MXPLAD30KP51CA/TR
MXPLAD30KP54A
MXPLAD30KP54AE3
MXPLAD30KP54CAE3
MXPLAD30KPG4AE3
MXPLAD30KP64CA
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VMIXPCAD3UKFPT5A
MXPLAD30KP75CA
MXPLAD30KP78AES3
MXPLAD30KP85CA
MXPLAD30KPI90AES
MXPLAD36KP100AE3
MXPLAD36KP110A
MXPLAD36KP110CAE3
MXPLAD36KP120CAE3
MXPLAD36KP130A/TR
MXPLAD36KP130CAE3
MXPLAD36KP14CAE3/TR
MXPLAD36K P150A
MXPLAD36KP150AE3
MXPLAD36KP150CAE3
MXPLAD36KP15AE3
MXPLAD36KP15CAE3
MXPLAD36KP160AE3
MXPLAD36KP160CAE3
MXPLAD36KP16A
MXPLAD36KP16AE3
MXPLAD36KP170AE3
MXPLAD36KP17A
MXPLAD36KP17AE3
MXPLAD36KP17CA
MXPLAD36KP17CAE3
MXPLAD36KP180A/TR
MXPLAD36KP180AE3
MXPLAD36KP180CA
MXPLAD36KP18CA
MXPLAD36KP18CAE3
MXPLAD36KP200CA
MXPLAD36K P20A
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